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DESCRIPCION
Dispositivo plegable
Antecedentes
Campo
La divulgacion se refiere a un dispositivo plegable.
Descripcion de la Técnica Relacionada

Con el desarrollo de las tecnologias de comunicacién electrénica, se han introducido dispositivos electronicos con
varias funciones. Estos dispositivos electrénicos pueden llevar a cabo generalmente una o varias funciones.

El documento patente US2018 desvela un dispositivo plegable que comprende: una carcasa, que es una carcasa
plegable y que incluye una primera parte de la carcasa que incluye una primera superficie y una segunda superficie
opuesta a la primera superficie, una segunda parte de la carcasa que incluye una primera superficie opuesta a la
primera superficie de la primera parte de la carcasa cuando se pliega en una primera direccion, y una segunda
superficie opuesta a la segunda superficie de la primera parte de la carcasa cuando se pliega en una segunda
direccion, y una parte de conexion que conecta la primera parte de la carcasa y la segunda parte de la carcasa; un
circuito de comunicacioén dispuesto dentro de la carcasa; un primer patron de antena dispuesto dentro de la primera
parte de la carcasa; un segundo patron de antena dispuesto dentro de la segunda parte de la carcasa; una primera
pantalla expuesta a la primera superficie de la primera parte de la carcasa; una segunda pantalla expuesta a la
primera superficie de la segunda parte de la carcasa; un primer miembro conductor expuesto a la segunda superficie
de la primera parte de la carcasa, y conectado eléctricamente al primer patrén de antena; y un segundo miembro
conductor expuesto a la segunda superficie de la segunda parte de la carcasa, y conectado eléctricamente al
segundo patrén de antena, en el que el circuito de comunicacion esta conectado eléctricamente al primer patron de
antena y/o al segundo patron de antena, y el primer miembro conductor y el segundo miembro conductor pueden
estar conectados o acoplados eléctricamente entre si, cuando la carcasa esta plegada en la segunda direccion.

El documento US2018/364761 desvela un terminal plegable que incluye un cuerpo, un conjunto de atraccion
magnética y un conjunto de amortiguacion magnética. El cuerpo incluye una parte superior, una parte de flexion y
una parte inferior. La parte superior se acopla a la parte de flexion. La parte de flexién se acopla a la parte inferior.
Cuando un angulo incluido entre la parte superior y la parte inferior es de 0 grados, el conjunto de atraccién
magnética se atrae. Cuando el angulo incluido entre la parte superior y la parte inferior es mayor o menor que 180
grados, los miembros del conjunto de amortiguacién magnética se repelen entre si.

El documento patente US2018/375976 desvela un dispositivo electrénico que incluye una primera carcasa, una
segunda carcasa, una primera bisagra que es flexible y conecta la primera y la segunda carcasa, y un panel de
visualizacién que es continuamente flexible. La primera bisagra se solapa con una primera pared de la carcasa de la
primera carcasa y una segunda pared de la carcasa de la segunda carcasa. La primera carcasa incluye un primer
cuerpo magnético. La segunda carcasa incluye un segundo cuerpo magnético. Cuando la primera bisagra esta en
estado abierto, haciendo que la primera carcasa y la segunda carcasa estén dispuestas una al lado de la otra, se
produce una fuerza magnética en una primera direccién entre el primer cuerpo magnético y el segundo cuerpo
magnético.

Como la diferencia funcional entre los dispositivos electronicos de las empresas fabricantes se ha reducido
notablemente en los ultimos afios, los dispositivos electronicos se refuerzan en el aspecto del disefio y se hacen
gradualmente mas delgados a fin de satisfacer el deseo de los consumidores.

La informacion anterior se presenta como informacién de antecedente soélo para ayudar a la comprension de la
presente divulgacion. No se ha hecho ninguna determinacion, ni se ha hecho ninguna afirmacion, si alguno de los
anteriores podria ser aplicable como técnica anterior con respecto a la presente divulgacion.

Sumario

Dicho dispositivo electronico se puede llevar a cabo en un tipo plegable que tenga una pantalla flexible. El dispositivo
electronico de tipo plegable se puede disponer en estado plegado superponiendo al menos dos carcasas entre si.
Las carcasas pueden estar formadas para ser delgadas, de forma que el dispositivo electronico se pueda hacer
delgado en el estado plegado. La reduccion de los espesores de cada carcasa hace que el espacio interno sea
pequefio, lo que puede dificultar la disposicion de los componentes en la carcasa. El dispositivo electronico puede
incluir imanes para mantener el estado plegado contra una fuerza elastica de la pantalla flexible. El iman ocupa una
parte del espacio interno de la carcasa, lo que puede dificultar la eliminacion de los demas componentes. Por
ejemplo, si el espacio interno de la carcasa es reducido, una via eléctrica (por ejemplo, una linea de transmision)
relevante para un dispositivo de antena, o vias eléctricas relevantes para varios otros componentes diferentes del
dispositivo de antena no pueden ser facilmente dispuestos en el pequefio espacio interno de la carcasa mientras se
evita una influencia eléctrica de los componentes periféricos.
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Los aspectos de la presente divulgacion son para abordar al menos los problemas y/o inconvenientes antes
mencionados y para proporcionar al menos las ventajas descritas mas adelante. En consecuencia, un aspecto de la
divulgacion es proporcionar un dispositivo electronico que incluye imanes para disponer eficientemente los
componentes en un espacio interno confinado de cada carcasa.

Aspectos adicionales seran expuestos en parte en la descripcion que sigue y, en parte, seran aparentes de la
descripcion, o pueden ser aprendidos por medio de la practica de las realizaciones presentadas.

De acuerdo con un aspecto de la presente divulgacion, se proporciona un dispositivo electronico. El dispositivo
electrénico incluye las caracteristicas de la reivindicacion 1,

De acuerdo con diversas realizaciones de la divulgacion, una via eléctrica para un dispositivo de antena o varios
otros elementos puede aumentar la eficiencia espacial y ser dispuesto en un espacio interno confinado de una
carcasa junto con un iman.

Ademas, los efectos que se pueden obtener o predecir por varias realizaciones de la presente divulgaciéon seran
desvelados directa o implicitamente en la descripcion detallada de las realizaciones de la divulgacion. Por ejemplo,
en la descripcion detallada que sigue se desvelaran varios efectos previstos de acuerdo con varias realizaciones de
la divulgacion.

Otros aspectos, ventajas, y caracteristicas sobresalientes de la divulgacion se haran evidentes para los expertos en
la técnica a partir de la siguiente descripcion detallada, la cual, tomada en conjunto con los dibujos anexos, divulga
diversas realizaciones de la presente divulgacion.

Breve descripcion de los dibujos

Los anteriores y otros aspectos, caracteristicas y ventajas de determinadas realizaciones de la presente divulgacion
seran mas evidentes a partir de la siguiente descripciéon detallada tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, en
los cuales:

La FIG. 1 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo electrénico en un entorno de red de acuerdo con
una realizacién de la divulgacion;

La FIG. 2 es una vista que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electrénico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion;

La FIG. 3 es una vista que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electrénico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion;

La FIG. 4 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un dispositivo electronico de la FIG. 2 o 3 de
acuerdo con una realizacion de la divulgacion;

La FIG. 1 es una vista en seccién que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electrénico de acuerdo con
una realizacién de la divulgacion;

La FIG. 5B es una vista en seccién que ilustra un estado plegado de un dispositivo electronico de acuerdo con
una realizacién de la divulgacion;

La FIG. 6 ilustra un dispositivo electronico en un estado desplegado de acuerdo con una realizacién de la
divulgacion;

La FIG. 7 ilustra un dispositivo electronico en un estado desplegado de acuerdo con una realizacién de la
divulgacion;

La FIG. 8A ilustra una parte de un dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion de la divulgacion;

La FIG. 8B es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea A-A en un dispositivo electronico de la FIG. 8A
de acuerdo con una realizacion de la divulgacion;

La FIG. 9A es una vista en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con una realizacion de la divulgacion;
La FIG. 9B es una vista en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con una realizacion de la divulgacion;
La FIG. 9C es una vista en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con una realizacién de la divulgacion;
La FIG. 9D es una vista en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con una realizacién de la divulgacion;
La FIG. 9E es una vista en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con una realizacion de la divulgacion;
La FIG. 10A ilustra un dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion de la divulgacion; y

La FIG. 10B es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea D-D de un primer iman y una via eléctrica de
un dispositivo electronico de la FIG. 10A de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

A lo largo de los dibujos, cabe sefialar que se utilizan numeros de referencia similares para representar elementos,
caracteristicas y estructuras iguales o similares.

Descripcion detallada

La siguiente descripcion, con referencia a los dibujos adjuntos, se proporciona para ayudar a una comprension
completa de diversas realizaciones de la presente divulgacion, tal como se define en las reivindicaciones. Incluye
diversos detalles especificos para asistir en esa comprension, pero se deben considerar simplemente ejemplares.
En consecuencia, los expertos en la técnica reconoceran que se pueden realizar diversos cambios y modificaciones
de las diversas realizaciones descritas en la presente memoria sin apartarse del alcance de las reivindicaciones.
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Ademas, las descripciones de funciones y construcciones bien conocidas pueden omitirse para mayor claridad y
concision.

Los términos y palabras utilizados en la siguiente descripcion y en las reivindicaciones no se limitan a los
significados bibliograficos, ya que son simplemente utilizados por el inventor para permitir una comprensioén clara y
coherente de la presente divulgacion. En consecuencia, deberia ser evidente para los expertos en la técnica que la
siguiente descripcion de diversas realizaciones de la divulgacion se proporciona con fines ilustrativos solamente y no
con el propdsito de limitar la divulgacion como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Debe entenderse que las formas singulares "un", "una" y "el/la" incluyen referentes plurales a menos que el contexto
dicte claramente lo contrario. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a "una superficie de componente" incluye la
referencia a una o mas de tales superficies.

La FIG. 1 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo electrénico en un entorno de red de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion.

Con referencia a la Figura 1, el dispositivo electrénico 101 en un entorno de red 100 se puede comunicar con un
dispositivo electronico 102 a través de una primera red 198 (por ejemplo, una red de comunicacion inalambrica de
corto alcance), o un dispositivo electronico 104 o un servidor 108 a través de una segunda red 199 (por ejemplo, una
red de comunicacioén inalambrica de largo alcance). De acuerdo con una realizacion, el dispositivo electrénico 101 se
puede comunicar con el dispositivo electronico 104 a través del servidor 108. De acuerdo con una realizacion, el
dispositivo electrénico 101 puede incluir un procesador 120, una memoria 130, un dispositivo de entrada 150, un
dispositivo de salida de sonido 155, un dispositivo de visualizacion 160, un moédulo de audio 170, un médulo de
sensor 176, una interfaz 177, un médulo haptico 179, un médulo de camara 180, un modulo de gestion de la energia
188, una bateria 189, un mddulo de comunicacion 190, un modulo de identificacion de suscriptor (SIM) 196 o un
modulo de antena 197. En algunas realizaciones, al menos uno (por ejemplo, el dispositivo de visualizacion 160 o el
modulo de camara 180) de los componentes se puede omitir en el dispositivo electrénico 101, o se pueden anadir
uno o mas componentes en el dispositivo electronico 101. En algunas realizaciones, algunos de los componentes se
pueden implementar como circuitos integrados individuales. Por ejemplo, el médulo de sensor 176 (por ejemplo, un
sensor de huellas dactilares, un sensor de iris 0 un sensor de iluminancia) se puede implementar como incrustado
en el dispositivo de visualizacion 160 (por ejemplo, una pantalla).

El procesador 120 puede ejecutar, por ejemplo, software (por ejemplo, un programa 140) para controlar al menos
otro componente (por ejemplo, un componente de hardware o software) del dispositivo electrénico 101 acoplado al
procesador 120, y puede llevar a cabo varios procesamientos de datos o calculos. De acuerdo con una realizacion,
como al menos parte del procesamiento de datos o del calculo, el procesador 120 puede cargar una orden o datos
recibidos de otro componente (por ejemplo, el moédulo de sensor 176 o el médulo de comunicacion 190) en la
memoria volatil 132, procesar la orden o los datos almacenados en la memoria volatil 132, y almacenar los datos
resultantes en la memoria no volatil 134. De acuerdo con una realizacion, el procesador 120 puede incluir un
procesador 121 principal (por ejemplo, una unidad central de procesamiento (CPU) o un procesador de aplicaciones
(AP)), y un procesador 123 auxiliar (por ejemplo, una unidad de procesamiento de graficos (GPU), un procesador de
sefales de imagen (ISP), un procesador de centros de sensores, 0 un procesador de comunicaciones (CP)) que es
operable independientemente de, o junto con, el procesador 121 principal. Adicional o alternativamente, el
procesador 123 auxiliar puede estar adaptado para consumir menos energia que el procesador 121 principal, o para
ser especifico para una funcién determinada. El procesador 123 auxiliar se puede implementar de forma separada o
como parte del procesador 121 principal.

El procesador auxiliar 123 puede controlar al menos algunas de las funciones o estados relacionados con al menos
un componente (por ejemplo, el dispositivo de visualizacién 160, el mdédulo de sensor 176 o el mddulo de
comunicacién 190) entre los componentes del dispositivo electrénico 101, en lugar del procesador principal 121
mientras éste se encuentra en un estado inactivo (por ejemplo, de suspension), o junto con el procesador principal
121 mientras éste se encuentra en un estado activo (por ejemplo, ejecutando una aplicaciéon). De acuerdo con una
realizacion, el procesador auxiliar 123 (por ejemplo, un procesador de sefales de imagen o un procesador de
comunicacion) se puede implementar como parte de otro componente (por ejemplo, el médulo de camara 180 o el
modulo de comunicacion 190) relacionado funcionalmente con el procesador auxiliar 123.

La memoria 130 puede almacenar varios datos utilizados por al menos un componente (por ejemplo, el procesador
120 o el médulo de sensor 176) del dispositivo electrénico 101. Los diversos datos pueden incluir, por ejemplo, el
software (por ejemplo, el programa 140) y los datos de entrada o de salida de un comando relacionado con el
mismo. La memoria 130 puede incluir la memoria volatil 132 o la memoria no volatil 134.

El programa 140 se puede almacenar en la memoria 130 como software, y puede incluir, por ejemplo, un sistema
operativo (OS) 142, middleware 144, o una aplicacién 146.

El dispositivo 150 de entrada puede recibir una orden o datos para ser utilizados por otro componente (por ejemplo,
el procesador 120) del dispositivo 101 electronico, desde el exterior (por ejemplo, un usuario) del dispositivo 101
electronico. El dispositivo de entrada 150 puede incluir, por ejemplo, un micréfono, un raton, un teclado o un lapiz
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digital (por ejemplo, un lapiz optico).

El dispositivo de salida de sonido 155 puede emitir sefiales de sonido hacia el exterior del dispositivo electronico
101. El dispositivo de salida de sonido 155 puede incluir, por ejemplo, un altavoz o un receptor. El altavoz se puede
utilizar para fines generales, tal como la reproduccién de multimedia o la reproduccién de discos, y el receptor se
puede utilizar para una llamada entrante. De acuerdo con una realizacion, el receptor puede ser implementado como
separado o como parte del altavoz.

El dispositivo de visualizacion 160 puede proporcionar visualmente informacién al exterior (por ejemplo, un usuario)
del dispositivo electrénico 101. El dispositivo de visualizacion 160 puede incluir, por ejemplo, una pantalla, un
dispositivo de hologramas o un proyector y circuitos de control para controlar uno de los correspondientes
dispositivos de visualizacion, holograma y proyector. De acuerdo con una realizacion, el dispositivo de visualizacion
160 puede incluir circuitos tactiles adaptados para detectar un toque, o circuitos de sensores (por ejemplo, un sensor
de presion) adaptados para medir la intensidad de la fuerza incurrida por el toque.

El moédulo de audio 170 puede convertir el sonido en una sefal eléctrica y viceversa. De acuerdo con una
realizacion, el modulo de audio 170 puede obtener el sonido a través del dispositivo de entrada 150, o emitir el
sonido a través del dispositivo de salida de sonido 155 o un auricular de un dispositivo electronico externo (por
ejemplo, un dispositivo electronico 102) acoplado directamente (por ejemplo, por cable) o de forma inalambrica con
el dispositivo electronico 101.

El médulo de sensor 176 puede detectar un estado operacional (por ejemplo, energia o temperatura) del dispositivo
electrénico 101 o un estado ambiental (por ejemplo, un estado de un usuario) externo al dispositivo electrénico 101,
y posteriormente generar una sefal eléctrica o valor de datos correspondiente al estado detectado. De acuerdo con
una realizacion, el modulo de sensor 176 puede incluir, por ejemplo, un sensor gestual, un sensor giroscépico, un
sensor de presion atmosférica, un sensor magnético, un sensor de aceleracion, un sensor de agarre, un sensor de
proximidad, un sensor de color, un sensor de infrarrojos (IR), un sensor biométrico, un sensor de temperatura, un
sensor de humedad o un sensor de iluminancia.

La interfaz 177 puede admitir uno o mas protocolos especificados para que el dispositivo electronico 101 se acople
al dispositivo electronico externo (por ejemplo, el dispositivo electrénico 102) directamente (por ejemplo, por cable) o
de forma inalambrica. De acuerdo con una realizacién, la interfaz 177 puede incluir, por ejemplo, una interfaz
multimedia de alta definicion (HDMI), una interfaz de bus serie universal (USB), una interfaz de tarjeta digital segura
(SD) o una interfaz de audio.

Un terminal de conexion 178 puede incluir un conector a través del cual el dispositivo electrénico 101 se puede
conectar fisicamente con el dispositivo electrénico externo (por ejemplo, el dispositivo electronico 102). De acuerdo
con una realizacion, el terminal 178 de conexion puede incluir, por ejemplo, un conector HDMI, un conector USB, un
conector de tarjeta SD o un conector de audio (por ejemplo, un conector de auriculares).

El moédulo haptico 179 puede convertir una sefial eléctrica en un estimulo mecéanico (por ejemplo, una vibracion o un
movimiento) o eléctrico que puede ser reconocido por un usuario a través de su sensacion tactil o cinestésica. De
acuerdo con una realizacion, el médulo haptico 179 puede incluir, por ejemplo, un motor, un elemento piezoeléctrico
0 un estimulador eléctrico.

El moédulo de camara 180 puede capturar una imagen fija o imagenes en movimiento. De acuerdo con una
realizacion, el médulo de la camara 180 puede incluir una 0 mas lentes, sensores de imagen, procesadores de
sefales de imagen o flashes.

El modulo de gestion de la energia 188 puede gestionar la energia suministrada al dispositivo electrénico 101. De
acuerdo con una realizacion, el modulo de gestion de la energia 188 se puede implementar como al menos una
parte de, por ejemplo, un circuito integrado de gestién de energia (PMIC).

La bateria 189 puede suministrar energia a al menos un componente del dispositivo electrénico 101. De acuerdo con
una realizacion, la bateria 189 puede incluir, por ejemplo, una célula primaria no recargable, una célula secundaria
recargable o una célula de combustible.

El moédulo 190 de comunicacion puede soportar el establecimiento de un canal de comunicacion directo (por
ejemplo, por cable) o un canal de comunicacion inalambrico entre el dispositivo 101 electrénico y el dispositivo
electronico externo (por ejemplo, el dispositivo 102 electronico, el dispositivo 104 electrénico, o el servidor 108) y
llevar a cabo la comunicacion a través del canal de comunicacion establecido. El modulo 190 de comunicacion
puede incluir uno 0 mas procesadores de comunicacion que son operables independientemente del procesador 120
(por ejemplo, el procesador de aplicacién (AP)) y soporta una comunicacién directa (por ejemplo, por cable) o una
comunicacion inalambrica. De acuerdo con una realizacion, el médulo de comunicacién 190 puede incluir un médulo
de comunicacion inaldambrica 192 (por ejemplo, un modulo de comunicacién celular, un médulo de comunicacion
inaldmbrica de corto alcance, o un médulo de comunicacion del sistema global de navegacion por satélite (GNSS)) o
un médulo de comunicacion por cable 194 (por ejemplo, un médulo de comunicacion de red de area local (LAN) o un
modulo de comunicaciéon de linea eléctrica (PLC)). Uno correspondiente de estos moédulos de comunicacion se
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puede comunicar con el dispositivo electronico externo a través de la primera red 198 (por ejemplo, una red de
comunicacion de corto alcance, tal como Bluetooth™, Wi-Fi directo o asociacion de datos por infrarrojos (IrDA)) o la
segunda red 199 (por ejemplo, una red de comunicacion de largo alcance, tal como una red celular, Internet o una
red informatica (por ejemplo, LAN o red de area amplia (WAN)). Estos diversos tipos de modulos de comunicacion
pueden ser implementados como un solo componente (por ejemplo, un solo chip), o pueden ser implementados
como multiples componentes (por ejemplo, multiples chips) separados entre si. El modulo de comunicacion
inalambrica 192 puede identificar y autenticar el dispositivo electronico 101 en una red de comunicacion, tal como la
primera red 198 o la segunda red 199, mediante el uso de la informacion del abonado (por ejemplo, la identidad de
abonado movil internacional (IMSI)) almacenada en el médulo de identificacion del abonado 196.

El médulo 197 de antena puede transmitir o recibir una sefial o energia hacia o desde el exterior (por ejemplo, el
dispositivo electrénico externo) del dispositivo 101 electrénico. De acuerdo con una realizacion, el médulo de antena
197 puede incluir una antena que incluye un elemento radiante compuesto por un material conductor o un patron
conductor formado en o sobre un sustrato (por ejemplo, PCB). De acuerdo con una realizacién, el médulo 197 de
antena puede incluir una pluralidad de antenas. En tal caso, al menos una antena apropiada para un esquema de
comunicacion utilizado en la red de comunicacion, tal como la primera red 198 o la segunda red 199, puede ser
seleccionada, por ejemplo, por el modulo 190 de comunicaciéon (por ejemplo, el médulo 192 de comunicacion
inalambrica) de la pluralidad de antenas. La sefal o la potencia se pueden entonces transmitir o recibir entre el
modulo 190 de comunicacion y el dispositivo electronico externo a través de la al menos una antena seleccionada.
De acuerdo con una realizacion, otro componente (por ejemplo, un circuito integrado de frecuencia de radio (RFIC))
diferente del elemento radiante puede estar formado adicionalmente como parte del médulo de antena 197.

Al menos algunos de los componentes descritos anteriormente pueden acoplarse entre si y comunicar sefiales (por
ejemplo, comandos o datos) entre ellos a través de un esquema de comunicacion entre periféricos (por ejemplo, un
bus, entrada y salida de proposito general (GPIO), interfaz periférica serial (SPI) o interfaz de procesador industrial
moévil (MIPI)).

De acuerdo con una realizacién, se pueden transmitir o recibir comandos o datos entre el dispositivo 101 electrénico
y el dispositivo 104 electronico externo a través del servidor 108 acoplado a la segunda red 199. Cada uno de los
dispositivos electronicos 102 y 104 puede ser un dispositivo del mismo tipo, o de diferentes tipos, que el dispositivo
electronico 101. De acuerdo con una realizacién, todas o algunas de las operaciones a ser ejecutadas en el
dispositivo electrénico 101 se pueden ejecutar en uno o mas de los dispositivos electrénicos 102, 104 o 108. Por
ejemplo, si el dispositivo electronico 101 debe llevar a cabo una funcion o un servicio de forma automatica, o en
respuesta a una solicitud de un usuario u otro dispositivo, el dispositivo electrénico 101, en lugar de, o ademas de,
ejecutar la funcion o el servicio, puede solicitar a los uno o mas dispositivos electronicos externos que lleven a cabo
al menos parte de la funcion o el servicio. Los uno o mas dispositivos electronicos externos que reciben la solicitud
pueden llevar a cabo al menos una parte de la funcion o el servicio solicitado, o una funcién adicional o un servicio
adicional relacionado con la solicitud, y transferir un resultado de la realizacion al dispositivo electronico 101. El
dispositivo electronico 101 puede proporcionar el resultado, con o sin procesamiento adicional del resultado, como al
menos parte de una respuesta a la solicitud. Para este fin, por ejemplo, se pueden utilizar tecnologias de
computacion en la nube, computacion distribuida, o tecnologia de computacion cliente-servidor, por ejemplo.

El dispositivo electrénico de acuerdo con ciertas realizaciones puede ser uno de varios tipos de dispositivos
electronicos. Los dispositivos electronicos pueden incluir, por ejemplo, un dispositivo de comunicacién portatil (por
ejemplo, un teléfono inteligente), un dispositivo informatico, un dispositivo multimedia portatil, un dispositivo médico
portatil, una camara, un dispositivo vestible o un electrodoméstico. De acuerdo con una realizacién de la divulgacion,
los dispositivos electronicos no se limitan a los descritos anteriormente.

Se debe apreciar que ciertas realizaciones de la presente divulgacion y los términos utilizados en ella no pretenden
limitar las caracteristicas tecnolégicas expuestas en la presente memoria a realizaciones particulares e incluyen
varios cambios, equivalentes o sustituciones de una realizacién correspondiente. Con respecto a las descripciones
de los dibujos, los numeros de referencia similares se pueden utilizar para referirse a elementos similares o
relacionados. Se debe entender que una forma singular de un sustantivo correspondiente a un articulo puede incluir
una o mas de las cosas, a menos que el contexto pertinente indique claramente lo contrario. Como se utiliza en la
presente memoria, cada una de las frases como "A o B", "al menos una de Ay B", "al menos unade Ao B","A, B o
C", "al menos una de A, By C"y "al menos una de A, B o C", puede incluir cualquiera o todas las combinaciones
posibles de los elementos enumerados juntos en una de las frases correspondientes. Como se utiliza en la presente
memoria, términos como "1°" y "2°", o "primero" y "segundo" se pueden utilizar simplemente para distinguir un
componente correspondiente de otro, y no limitan los componentes en otro aspecto (por ejemplo, importancia u
orden). Se debe entender que si se hace referencia a un elemento (por ejemplo, un primer elemento), con o sin el
término "operativamente" o "comunicativamente", como "acoplado con", "acoplado a", "conectado con" o "conectado
a" otro elemento (por ejemplo, un segundo elemento), significa que el elemento puede estar acoplado con el otro
elemento directamente (por ejemplo, por cable), de forma inalambrica o a través de un tercer elemento.

Como se utiliza en la presente memoria, el término "médulo” puede incluir una unidad implementada en hardware,

software o firmware, y se puede utilizar indistintamente con otros términos, por ejemplo, "logica", "bloque logico",
"pieza" o "circuito". Un modulo puede ser un componente integral Unico, o una unidad minima o parte de ella,
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adaptada para llevar a cabo una o mas funciones. Por ejemplo, de acuerdo con una realizacion, el médulo se puede
implementar en forma de un circuito integrado de aplicacion especifica (ASIC).

Varias realizaciones, como se exponen en la presente memoria, se pueden implementar como software (por
ejemplo, el programa 140) que incluye una o mas instrucciones que se almacenan en un medio de almacenamiento
(por ejemplo, la memoria interna 136 o la memoria externa 138) que es legible por una maquina (por ejemplo, el
dispositivo electronico 101). Por ejemplo, un procesador (por ejemplo, el procesador 120) de la maquina (por
ejemplo, el dispositivo electronico 101) puede invocar al menos una de las una o mas instrucciones almacenadas en
el medio de almacenamiento, y ejecutarla, con o sin utilizar uno 0 mas componentes bajo el control del procesador.
Esto permite que la maquina sea operada para llevar a cabo al menos una funcién de acuerdo con la al menos una
instruccion invocada. Las una o mas instrucciones pueden incluir un cédigo generado por un compilador o un cédigo
ejecutable por un intérprete. El medio de almacenamiento legible por maquina se puede proporcionar en forma de un
medio de almacenamiento no transitorio. El término "no transitorio" significa simplemente que el medio de
almacenamiento es un dispositivo tangible y no incluye una sefial (por ejemplo, una onda electromagnética), pero
este término no distingue entre los casos en que los datos se almacenan de forma semipermanente en el medio de
almacenamiento y los casos en que los datos se almacenan temporalmente en el medio de almacenamiento.

De acuerdo con una realizacion, un procedimiento de acuerdo con ciertas realizaciones de la divulgacion se puede
incluir y proporcionar en un producto de programa informatico. El producto de programa de ordenador puede ser
comercializado como un producto entre un vendedor y un comprador. El producto de programa informatico se puede
distribuir en forma de un medio de almacenamiento legible por maquina (por ejemplo, una memoria de solo lectura
de disco compacto (CD-ROM)), o se puede distribuir (por ejemplo, descargar o cargar) en linea a través de una
tienda de aplicaciones (por ejemplo, PlayStore™), o entre dos dispositivos de usuario (por ejemplo, teléfonos
inteligentes) directamente. Si se distribuye en linea, al menos una parte del producto de programa informatico se
puede generar temporalmente o almacenar al menos temporalmente en el medio de almacenamiento legible por
magquina, tal como la memoria del servidor del fabricante, un servidor de la tienda de aplicaciones o un servidor de
retransmision.

De acuerdo con ciertas realizaciones, cada componente (por ejemplo, un modulo o un programa) de los
componentes descritos anteriormente puede incluir una sola entidad o multiples entidades. De acuerdo con ciertas
realizaciones, uno o mas de los componentes descritos anteriormente se pueden omitir, 0 se pueden afiadir uno o
mas componentes. Alternativa o adicionalmente, una pluralidad de componentes (por ejemplo, modulos o
programas) pueden ser integrados en un solo componente. En tal caso, de acuerdo con ciertas realizaciones, el
componente integrado puede seguir llevando a cabo una o mas funciones de cada una de la pluralidad de
componentes de la misma manera o de forma similar a como las lleva a cabo uno de los componentes
correspondientes antes de la integracion. De acuerdo con ciertas realizaciones, las operaciones llevadas a cabo por
el modulo, el programa u otro componente pueden llevar a cabo secuencialmente, en paralelo, repetidamente o
heuristicamente, o una o mas de las operaciones se pueden ejecutar en un orden diferente u omitirse, o se pueden
afiadir una o mas operaciones.

La Figura 2 es un diagrama que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electronico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion.

La Figura 3 es un diagrama que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electronico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion.

Con referencia a la Figura 2 y 3, en una realizacion, un dispositivo electronico 20 (por ejemplo, el dispositivo
electronico 101 de la FIG. 1) puede incluir una carcasa plegable 200, una cubierta de bisagra 230 que cubre una
parte plegable de la carcasa plegable 200, y una pantalla flexible o plegable 300 (en adelante en la presente
memoria, pantalla 300) (por ejemplo, el dispositivo de pantalla 160 de la FIG. 1) que se dispone en un espacio
definido por la carcasa plegable 200. De acuerdo con una realizacion, la carcasa plegable 200 puede incluir una cara
frontal 200a a la que esta expuesta la pantalla 300, una cara posterior 200b que esta dirigida hacia un lado opuesto
a la cara frontal 200a, y caras laterales 200c y 200d que rodean un espacio entre la cara frontal 200a y la cara
posterior 200b.

De acuerdo con una realizacion, la carcasa plegable 200 puede incluir una primera estructura de carcasa 210 y una
segunda estructura de carcasa 220 que estan unidas por una estructura de bisagra (no ilustrada). Por ejemplo, la
primera estructura de carcasa 210 puede estar unida de forma giratoria con la segunda estructura de carcasa 220
por medio de la estructura de bisagra.

De acuerdo con una realizacion, la primera estructura de carcasa 210 puede incluir una primera cara 2001 orientada
hacia una primera direccidon 201, una segunda cara 2002 orientada hacia una segunda direccién 202 opuesta a la
primera direccién 201, y una primera cara lateral 200c que rodea al menos parcialmente un espacio entre la primera
cara 2001 y la segunda cara 2002. La segunda estructura de carcasa 220 puede incluir una tercera cara 2003 que
esta dirigida en una tercera direccion 203, una cuarta cara 2004 que esta dirigida en una cuarta direccién 204
opuesta a la tercera cara 2003, y una segunda cara lateral 200d que rodea al menos parcialmente un espacio entre
la tercera cara 2003 y la cuarta cara 2004. La cara frontal 200a del dispositivo electronico 20 puede incluir la primera
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cara 2001 y la tercera cara 2003, y la cara posterior 200b del dispositivo electrénico 20 puede incluir la segunda cara
2002 y la cuarta cara 2004. En diversas realizaciones (no ilustradas), la primera estructura de carcasa 210 se puede
referir a una estructura en la que se forman algunas de las primeras caras 2001, la segunda cara 2002 y la primera
cara lateral 200c. En diversas realizaciones (no ilustradas), la segunda estructura de carcasa 220 se puede referir a
una estructura en la que se forman algunas de las terceras caras 2003, la cuarta cara 2004 y la segunda cara lateral
200d.

De acuerdo con una realizacion, la carcasa plegable 200 puede incluir una placa transparente (no ilustrada) (por
ejemplo, una placa de polimero que incluye varias capas de revestimiento) de la que se forman la primera cara 2001
y la tercera cara 2003. La pantalla 300 puede estar dispuesta a lo largo de la placa transparente, y estar expuesta a
través de la primera cara 2001 y la tercera cara 2003. La placa transparente puede ser flexible, lo que hace posible
un estado plegado del dispositivo electronico 20. De acuerdo con una realizacion, la pantalla 300 se puede llevar a
cabo para incluir la placa transparente, y la placa transparente se puede omitir de la carcasa plegable 200.

De acuerdo con una realizacién, la primera estructura de carcasa 210 puede incluir una primera cubierta posterior
280 que esta dispuesta en un lado de un eje de plegado A y forma al menos una parte de la segunda cara 2002. Por
ejemplo, la primera cubierta posterior 280 puede tener una periferia sustancialmente rectangular 281, y la periferia
281 puede estar rodeada por un primer miembro lateral 211. De acuerdo con varias realizaciones, el primer miembro
lateral 211 y la primera cubierta posterior 280 pueden estar formados integralmente, y pueden incluir el mismo
material.

De acuerdo con una realizacion, la segunda estructura de carcasa 220 puede incluir una segunda cubierta posterior
290 que esta dispuesta al otro lado del eje de plegado A y forma al menos una parte de la cuarta cara 2004. Por
ejemplo, la segunda cubierta posterior 290 puede tener una periferia sustancialmente rectangular 291, y la periferia
291 puede estar rodeada por un segundo miembro lateral 221. De acuerdo con varias realizaciones, el segundo
miembro lateral 221 y la segunda cubierta posterior 290 pueden estar formados integralmente, y pueden incluir el
mismo material.

De acuerdo con varias realizaciones, la primera cubierta posterior 280 y/o la segunda cubierta posterior 290 pueden
estar formadas, por ejemplo, por un vidrio revestido o coloreado, una ceramica, un polimero, un metal (por ejemplo,
aluminio, acero inoxidable (STS) o magnesio), o una combinacion de al menos dos de ellos.

De acuerdo con una realizacion, la primera cubierta posterior 280 y la segunda cubierta posterior 290 pueden tener
una forma sustancialmente simétrica con respecto al eje de plegado A. La primera cubierta posterior 280 y la
segunda cubierta posterior 290 no son necesariamente simétricas entre si. En otra realizaciéon, se pueden
proporcionar la primera cubierta posterior 280 y/o la segunda cubierta posterior 290 que tienen varias formas
diferentes.

De acuerdo con una realizacion, la primera estructura de carcasa 210 puede incluir el primer miembro lateral (o una
primera estructura de bisel lateral) 211 que forma la primera cara lateral 200c, y la segunda estructura de carcasa
220 puede incluir el segundo miembro lateral (0 una segunda estructura de bisel lateral) 221 que forma la segunda
cara lateral 200d. El primer miembro lateral 211 y/o el segundo miembro lateral 221 pueden incluir un metal o un
polimero.

De acuerdo con varias realizaciones, el primer miembro lateral 211 y el segundo miembro lateral 221 se pueden
extender para formar una regioén periférica de la cara frontal 200a. Por ejemplo, la cara frontal 200a del dispositivo
electronico 20 puede estar formada por la pantalla 300, y regiones parciales de los miembros laterales primero y
segundo 211 y 221 que colindan con la pantalla 300.

De acuerdo con diversas realizaciones, una region parcial (no ilustrada) del primer miembro lateral 211 que colinda
con la periferia 281 de la primera cubierta posterior 280 y/o una region parcial (no ilustrada) del segundo miembro
lateral 221 que colinda con la periferia 291 de la segunda cubierta posterior 290 pueden formar una parte de la cara
posterior 200b. Por ejemplo, la cara posterior 200b del dispositivo electronico 20 se puede formar por medio de la
primera cubierta posterior 280, una region parcial del primer miembro lateral 211 que colinda con la primera cubierta
posterior 280, la segunda cubierta posterior 290, y una region parcial del segundo miembro lateral 221 que colinda
con la segunda cubierta posterior 290).

De acuerdo con una realizacion, el primer miembro lateral 211 y el segundo miembro lateral 221 pueden estar
dispuestos a ambos lados con respecto al eje de plegado A y pueden ser simétricos en cuanto a su forma con
respecto al eje de plegado A en su conjunto.

De acuerdo con una realizacién, la primera estructura de carcasa 210 ademas puede incluir una regién de
disposicion de componentes 214 que se extiende desde el primer miembro lateral 211 o se acopla con el primer
miembro lateral 211, y forma la primera cara 2001 junto con la pantalla 300. Una region del primer miembro lateral
211 diferente de la region de disposicion de componentes 214 puede ser simétrica en forma con el segundo
miembro lateral 221. En la regién de disposicién de componentes 214 se puede disponer al menos una pieza que
aproveche la primera cara 2001. De acuerdo con una realizacion, la regién de disposicion de componentes 214
puede estar formada para tener una region establecida cerca de una esquina del primer miembro lateral 211. De
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acuerdo con diversas realizaciones, la disposicion, la forma y el tamafio de la region de disposicion de componentes
214 no se limitan al ejemplo ilustrado. Por ejemplo, en otra realizacion, la region de disposicién de componentes 214
se puede incluir en otra esquina del primer miembro lateral 211 o en una regién arbitraria entre las esquinas de los
extremos superior e inferior del primer miembro lateral 211. Los componentes para llevar a cabo diversas funciones
montados en el dispositivo electronico 20 pueden estar expuestos a la primera cara 2001 a través de la region de
disposicién de componentes 214 o a través de una o mas aberturas (no ilustradas) proporcionadas en la regién de
disposicion de componentes 214. De acuerdo con una realizacion, el componente 246 dispuesto en la region de
disposicion de componentes 214 puede incluir al menos uno de varios sensores, tal como un sensor de proximidad,
una camara frontal, un elemento emisor de luz o un receptor. Por ejemplo, el elemento emisor de luz puede
proporcionar informacion sobre el estado del dispositivo electronico 20 en forma de luz. En otra realizacion, el
elemento emisor de luz puede proporcionar, por ejemplo, una fuente de luz que esta interrelacionada con una
operacion de la camara frontal. El elemento emisor de luz puede incluir, por ejemplo, un LED, un LED IR y una
lampara de xenén.

De acuerdo con una realizacion, el dispositivo electrénico 20 puede incluir al menos uno de los médulos de audio
241y 242, dispositivos de entrada de teclas 243, o un orificio de conexion 244.

De acuerdo con una realizacién, los modulos de audio 241 y 242 pueden incluir un orificio de micréfono 241 o un
orificio de altavoz 242. En el orificio del micréfono 241 se puede disponer en un micréfono para obtener sonidos
externos. En cualquier realizacion, una pluralidad de microfonos puede estar dispuesta en el orificio del micréfono
241 para poder percibir las direcciones de los sonidos. El orificio del altavoz 242 puede incluir un orificio del altavoz
externo o un orificio del receptor para la comunicacion. En cualquier realizacion, el orificio del altavoz 242 y el orificio
del micréfono 241 se pueden llevar a cabo como un solo orificio, 0 se puede incluir un altavoz (por ejemplo, un
altavoz piezoeléctrico) sin el orificio del altavoz 242.

De acuerdo con una realizacion, los dispositivos de entrada de teclas 243 pueden estar dispuestos en las caras
laterales 200c y 200d de la carcasa plegable 200. En otra realizacion, el dispositivo electronico 20 puede no incluir
algunos o todos los dispositivos de entrada de teclas 243 descritos anteriormente, y los dispositivos de entrada de
teclas 243 que no se incluyen se pueden llevar a cabo en la pantalla 300 de otra forma, tal como teclas
programables . En cualquier realizacion, el dispositivo de entrada de teclas puede incluir un médulo de sensor (por
ejemplo, uno 0 mas componentes 245 dispuestos en una primera region posterior 282) que esta dispuesto en la
segunda cara 2002 de la primera estructura de carcasa 210.

De acuerdo con una realizacion, el orificio de conexion 244 puede incluir un primer orificio de conexion que puede
alojar un conector (por ejemplo, un conector USB) para transmitir/recibir energia y/o datos hacia/desde un dispositivo
electronico externo, y/o un segundo orificio de conexion (por ejemplo, una toma de auriculares) que puede alojar un
conector para transmitir/recibir una sefial de audio hacia/desde un dispositivo electronico externo. Las posiciones o
el numero de los orificios del conector no se limitan al ejemplo ilustrado en la FIG. 3, y se puede modificar.

En otro ejemplo (no ilustrado), al menos uno de los médulos de audio (por ejemplo, un receptor para la
comunicacion), un modulo de sensor (por ejemplo, un sensor de proximidad o un sensor de huellas dactilares), un
modulo de camara (por ejemplo, una camara frontal), o un elemento emisor de luz se puede incluir en la parte
posterior de una regién de visualizacion de la pantalla 300. En otro ejemplo (no ilustrado), la pantalla 300 puede
estar unida o dispuesta junto a un circuito de sensor tactil, un sensor de presion capaz de medir una intensidad (una
presion) de un toque, y/o un digitalizador que detecta un lapiz éptico basado en un campo magnético.

En una realizacion, la primera estructura de carcasa 210 y la segunda estructura de carcasa 220 pueden formar un
rebaje que es un espacio en el que la pantalla 300 esta dispuesta conjuntamente. En la realizacion ilustrada, debido
a la region de disposicion de componentes 214, el rebaje puede tener dos o mas anchos diferentes entre si en una
direccion perpendicular al eje de plegado A.

Por ejemplo, el rebaje puede incluir una primera anchura w1 entre una primera porcion 221a del segundo miembro
lateral 221 que es paralela al eje de plegado A y una primera porcion 211a del primer miembro lateral 211 que se
forma en la periferia de la region de disposicién de componentes 214. El rebaje puede incluir una segunda anchura
w2 entre una segunda porcion 221b del segundo miembro lateral 221 y una segunda porcion 211b del primer
miembro lateral 211 que no corresponde a la region de disposicion de componentes 214 y es paralela al eje de
plegado A. La segunda anchura w2 puede estar formada para ser mas larga que la primera anchura w1. De acuerdo
con una realizacion, la primera porcion 211a de la primera estructura de carcasa 210 y la primera porcidén 221a de la
segunda estructura de carcasa 220, ambas de forma asimétrica entre si, pueden formar la primera anchura w1 del
rebaje, y la segunda porcion 211b de la primera estructura de carcasa 210 y la segunda porcion 221b de la segunda
estructura de carcasa 220, ambas de forma simétrica entre si, pueden formar la segunda anchura w2 del rebaje. De
acuerdo con una realizacion, la primera y segunda porcion 221a y 221b de la segunda estructura de carcasa 220
pueden tener una distancia diferente del eje de plegado A entre si. Las anchuras del rebaje no se limitan al ejemplo
ilustrado. De acuerdo con varias realizaciones, el rebaje puede tener una pluralidad de anchos dependiendo de una
forma de la region de disposicion de componentes 214 o de porciones asimétricas de la primera y segunda
estructura de carcasa 210 y 220.
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De acuerdo con varias realizaciones, uno 0 mas componentes pueden estar dispuestos o expuestos visualmente a
través de la superficie posterior 200b del dispositivo electronico 20. Por ejemplo, al menos una parte de la
subpantalla 293 puede quedar expuesta visualmente a través de la segunda regidon posterior 292 de la segunda
cubierta posterior 290. Por ejemplo, los uno 0 mas componentes 245 pueden estar expuestos visualmente a través
de la primera regién posterior 282 de la primera cubierta posterior 280. En varias realizaciones, los uno o mas
componentes 245 pueden incluir un sensor (por ejemplo, un sensor de proximidad o un sensor de ritmo cardiaco) y/o
una camara posterior.

Con referencia a la Figura 3, la cubierta de bisagra 230 puede estar dispuesta entre la primera estructura de
carcasa 210 y la segunda estructura de carcasa 220 y puede revestir un componente interno (por ejemplo, una
estructura de bisagra). De acuerdo con cualquier realizacion, la estructura de la bisagra se puede denominar como
un elemento que incluye la cubierta de bisagra 230. En una realizacién, de acuerdo con un estado (por ejemplo, un
estado desplegado o un estado plegado) del dispositivo electronico 20, la cubierta de bisagra 230 puede estar
cubierta por partes de la primera y segunda estructura de carcasa 210y 220, o estar expuesta al exterior.

Por ejemplo, como se ilustra en la FIG. 2, en el caso de que el dispositivo electrénico 20 esté en un estado
desplegado, la cubierta de bisagra 230 puede estar revestida por la primera estructura de carcasa 210 y la segunda
estructura de carcasa 220 para no quedar expuesta. Por ejemplo, como se ilustra en la FIG. 3, en el caso de que el
dispositivo electronico 20 esté en un estado plegado (por ejemplo, un estado completamente plegado), la cubierta de
bisagra 230 puede estar expuesta al exterior entre la primera estructura de carcasa 210 y la segunda estructura de
carcasa 220. Por ejemplo, en el caso de que el dispositivo electronico 20 esté en un estado intermedio (por ejemplo,
un estado entre el estado desplegado y el estado plegado), en el que la primera estructura de carcasa 210 y la
segunda estructura de carcasa 220 estan plegadas con un cierto angulo, la cubierta de bisagra 230 puede estar
parcialmente expuesta al exterior entre la primera estructura de carcasa 210 y la segunda estructura de carcasa 220.
Una region en la que la cubierta de bisagra 230 esta expuesta en el estado intermedio puede ser mas pequefia que
una regién en la que la cubierta de bisagra 230 esta expuesta en el estado completamente plegado. En una
realizacion, la cubierta de bisagra 230 puede incluir una superficie curva, y la superficie curva puede formar una cara
lateral del dispositivo electronico 20 en el estado plegado.

De acuerdo con diversas realizaciones, la pantalla 300 se puede referir a una pantalla en la que al menos una
porcion puede estar deformada en una superficie plana o curva. En una realizacion, con referencia a la FIG. 2, la
pantalla 300 puede incluir una region de plegado 303, una primera regién 301 dispuesta en un lado (el lado derecho
de la region de plegado 303) de la regién de plegado 303, y una segunda region 302 dispuesta en el otro lado de la
region de plegado 303 (el lado izquierdo de la region de plegado 303).

De acuerdo con diversas realizaciones, la division de regién de la pantalla 300 ilustrada en la FIG. 2 se da a modo
de ejemplo, y la pantalla 300 se puede dividir en una pluralidad de regiones (por ejemplo, cuatro o mas regiones o
dos regiones) de acuerdo con una estructura o una funcion. Por ejemplo, en la realizacion ilustrada en la FIG. 2, la
region de la pantalla 300 se puede dividir en la regién de plegado 303 que se extiende para ser paralela al eje y o al
eje de plegado A. Sin embargo, en otra realizacion, la region de la pantalla 300 se puede dividir sobre la base de
otra regién de plegado (por ejemplo, una regién de plegado paralela al eje x) u otro eje de plegado (por ejemplo, un
eje de plegado paralelo al eje x).

De acuerdo con una realizacion, la primera y segunda regién 301 y 302 de la pantalla 300 pueden tener una forma
simétrica con respecto a la region de plegado 303 en su conjunto. De acuerdo con una realizacién, a diferencia de la
primera regién 301, la segunda regién 302 puede incluir una muesca de corte debido a la presencia de la region de
disposicion de componentes 214, pero puede tener una forma simétrica con la primera regiéon 301 con respecto a la
regién de plegado 303 en una region diferente de la muesca de corte. Por ejemplo, la primera region 301 y la
segunda region 302 pueden incluir porciones de forma simétrica con respecto a la region de plegado 303, y
porciones de forma asimétrica con respecto a la regién de plegado 303.

De acuerdo con una realizacion, un angulo y una distancia formados por la primera estructura de carcasa 210 y la
segunda estructura de carcasa 220 pueden variar de acuerdo con un estado desplegado, un estado plegado o un
estado intermedio de la carcasa plegable 200. En adelante en la presente memoria, se describiran las operaciones
de la primera y segunda estructura de carcasa 210 y 220 y las regiones de la pantalla 300 de acuerdo con el estado
(por ejemplo, el estado desplegado o el estado plegado) del dispositivo electronico 20.

De acuerdo con una realizacion, en el caso de que el dispositivo electronico 20 esté en estado desplegado (por
ejemplo, véase la FIG. 2), la primera direccién 201 hacia la que se dirige la primera cara 2001 de la primera
estructura de carcasa 210 y la tercera direccion 203 hacia la que se dirige la tercera cara 2003 de la segunda
estructura de carcasa 220 pueden ser la misma. Por ejemplo, en el estado desplegado, la primera cara 2001 de la
primera estructura de carcasa 210 y la tercera cara 2003 de la segunda estructura de carcasa 220 pueden estar
dispuestas para tener la misma direccion (por ejemplo, la direccion en la que se dirige la cara frontal 200a del
dispositivo electronico 20) en un angulo de aproximadamente 180 grados. En el estado en el que el dispositivo
electronico 20 esta en el estado desplegado, las superficies de las regiones primera y segunda 301 y 302 de la
pantalla 300 pueden estar dirigidas en la misma direccion (por ejemplo, la direccién en la que esta dirigida la cara
frontal 200a del dispositivo electronico 20) en un angulo de aproximadamente 180 grados. La regién de plegado 303
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de la pantalla 300 puede formar el mismo plano que la primera region 301 y la segunda regién 302.

En una realizacion, en el caso de que el dispositivo electronico 20 esté en el estado plegado (por ejemplo, véase la
FIG. 3), la primera estructura de carcasa 210 y la segunda estructura de carcasa 220 pueden estar dispuestas para
estar orientadas una frente a la otra. Por ejemplo, en el estado plegado, la primera cara 2001 de la primera
estructura de carcasa 210 y la tercera cara 2003 de la segunda estructura de carcasa 220 pueden estar enfrentadas.
En el estado plegado, las superficies de la primera y segunda region 301 y 302 de la pantalla 300 se pueden
enfrentar en un angulo pequefio (por ejemplo, un angulo entre aproximadamente 0 y 10 grados). En el estado
plegado, al menos una parte de la region de plegado 303 puede tener una superficie curva con una curvatura
especificada.

En una realizacion, en el caso de que el dispositivo electronico 20 esté en el estado intermedio (por ejemplo, el
estado entre el estado desplegado y el estado plegado), la primera estructura de carcasa 210 y la segunda
estructura de carcasa 220 pueden estar dispuestas en un cierto angulo. En el estado intermedio, la primera cara
2001 de la primera estructura de carcasa 210 y la tercera cara 2003 de la segunda estructura de carcasa 220 o las
superficies de la primera y segunda regién 301 y 302 de la pantalla 300 pueden estar formadas en un angulo que es
mayor que en el estado plegado y es menor que en el estado desplegado. En el estado intermedio, al menos una
parte de la region de plegado 303 puede tener una superficie curvada de una curvatura determinada, en la que la
curvatura puede ser menor que en el estado plegado.

De acuerdo con una realizacion, el primer miembro lateral 211 puede incluir una pluralidad de primeras partes
conductoras (no ilustradas) que estan separadas fisica o eléctricamente. Los primeros miembros no conductores
271 pueden estar dispuestos cada uno entre la pluralidad de primeras partes conductoras. De acuerdo con una
realizacion, los primeros miembros no conductores 271 se pueden extender desde las primeras estructuras internas
no conductoras (no ilustradas) dispuestas dentro de la primera estructura de carcasa 210. Las primeras estructuras
internas (no ilustradas) pueden estar unidas al primer miembro lateral 211, y de este modo la pluralidad de primeras
partes conductoras se puede mantener en un estado fisicamente separado por las primeras estructuras internas. Por
ejemplo, las primeras estructuras internas pueden estar formadas por inyeccion de insercidon en una forma unida al
primer miembro lateral 211.

De acuerdo con una realizacion, el segundo miembro lateral 221 puede incluir una pluralidad de segundas partes
conductoras (no ilustradas) que estan separadas fisica o eléctricamente. Los segundos miembros no conductores
272 pueden estar dispuestos cada uno entre la pluralidad de segundas partes conductoras. De acuerdo con una
realizacion, los segundos miembros no conductores 272 se pueden extender desde segundas estructuras internas
no conductoras (no ilustradas) dispuestas dentro de la segunda estructura de carcasa 220. Las segundas
estructuras internas pueden estar unidas al segundo miembro lateral 221, y de este modo la pluralidad de segundas
partes conductoras se puede mantener en un estado fisicamente separado por las segundas estructuras internas.
Por ejemplo, las segundas estructuras internas pueden estar formadas por inyeccion de insertos en una forma unida
al segundo miembro lateral 221.

De acuerdo con una realizacion, al menos una de la pluralidad de primeras partes conductoras del primer miembro
lateral 211 se puede utilizar como un radiador de antena (o un radiador o una antena) que esta conectado
eléctricamente a un circuito de comunicacion inalambrica (por ejemplo, el moédulo de comunicacion inalambrica 192
de la FIG. 1) y puede transmitir o recibir una sefial con una frecuencia seleccionada (o especificada). Por ejemplo, al
menos una de las primeras partes conductoras puede estar conectada eléctricamente al circuito de comunicacién
inaldmbrica y a la tierra, y funcionar como una antena F invertida (IFA). De acuerdo con cualquier realizacion, al
menos una de la pluralidad de segundas partes conductoras del segundo miembro lateral 221 puede estar
conectada eléctricamente a un circuito de comunicacion inalambrica, y ser utilizada como un radiador de antena.

Con referencia a la Figura 3, cuando el dispositivo electrénico 20 esta en el estado plegado, el segundo miembro
lateral 221 y el primer miembro lateral 211 pueden ser adyacentes entre si, y el circuito de comunicacion inalambrica
en el que al menos una de las primeras partes conductoras se utiliza como radiador de antena puede ser
influenciado eléctricamente por el segundo miembro lateral 221. Por ejemplo, en el estado plegado, el segundo
miembro lateral 221 puede deteriorar el rendimiento (por ejemplo, el rendimiento de radiacion de la antena) del
circuito de comunicacion inalambrica en el que al menos una de las primeras partes conductoras se utiliza como
radiador de la antena. Por ejemplo, una energia de onda electromagnética (0 un campo electromagnético)
descargada desde al menos una de las primeras partes conductoras que se utiliza como radiador de la antena
puede ser obstruida por el segundo miembro lateral 221. De acuerdo con una realizaciéon, para reducir esta
influencia eléctrica, los primeros miembros no conductores 271 del primer miembro lateral 211 y los segundos
miembros no conductores 272 del segundo miembro lateral 221 pueden estar disefiados para estar sustancialmente
alineados entre si en el estado plegado.

Con referencia a la Figura 3, los primeros miembros no conductores 271 del primer miembro lateral 211 y los
segundos miembros no conductores 272 del segundo miembro lateral 221 pueden estar sustancialmente alineados
entre si en el estado plegado, de forma que el rendimiento de radiacion de la antena se pueda mejorar, pero el
rendimiento de radiacion de la antena puede ser dificil de asegurar por encima de un valor establecido debido al
acoplamiento electromagnético entre las primeras y segundas partes conductoras adyacentes entre si. Por ejemplo,
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debido a un campo eléctrico descargado desde las primeras partes conductoras utilizadas como radiador de antena
en el estado plegado, se puede formar una resonancia parasita (0 un componente parasito) en las segundas partes
conductoras, y puede deteriorar el rendimiento de radiacion de la antena de la primera parte conductora en el
circuito de comunicacion inalambrica en el que al menos una de las primeras partes conductoras se utiliza como
radiador de antena. Por ejemplo, en el estado plegado, se puede formar una capacitancia entre la primera parte
conductora y la segunda parte conductora debido al acoplamiento electromagnético, y la energia de las ondas
electromagnéticas (o el campo electromagnético) descargada desde la primera parte conductora utilizada como
radiador de la antena puede ser inducida a las segundas partes conductoras. Debido a la energia de las ondas
electromagnéticas inducidas, se puede formar una corriente inversa en las segundas partes conductoras a diferencia
de una direccion de avance que fluye en las primeras partes conductoras, y por lo tanto se puede deteriorar el
rendimiento de radiaciéon de la antena de la primera parte conductora en el circuito de comunicacién inalambrica en
el que al menos una de las primeras partes conductoras se utiliza como radiador de la antena. De acuerdo con una
realizacion, el dispositivo electronico 20 puede incluir un circuito de control de frecuencia para evitar que el
rendimiento de radiacion de la antena de la al menos una primera parte conductora se deteriore en el estado
plegado por el segundo miembro lateral 221. En el circuito de control de frecuencia, se puede incluir un elemento
eléctrico, tal como un elemento con inductancia, capacitancia o conductancia, en una linea de transmision para el
radiador de la antena (por ejemplo, la al menos una primera parte conductora).

De acuerdo con varias realizaciones, la estructura de la bisagra (por ejemplo, la cubierta de bisagra 230) puede
incluir al menos una de las terceras partes conductoras. La al menos una de las terceras partes conductoras de la
estructura de bisagra puede estar conectada eléctricamente al circuito de comunicacion inalambrica (por ejemplo, el
modulo de comunicacion inalambrica 192 de la FIG. 1), y ser utilizado como un radiador de antena.

La FIG. 4 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de un dispositivo electronico de la FIG. 2 o 3 de
acuerdo con una realizacion de la divulgacion.

Con referencia a la Figura 2 4, en una realizacion, un dispositivo electrénico 20 puede incluir al menos una de las
partes de visualizacion 30, un conjunto de miembros de soporte 40, una parte de placa 450, el primer miembro
lateral 211, el segundo miembro lateral 221, la primera cubierta posterior 280 o la segunda cubierta posterior 290. La
pieza de visualizacién 30 utilizada en la presente memoria se puede referir a un médulo de visualizacion o a un
conjunto de visualizacion.

La parte de visualizacion 30 puede incluir, por ejemplo, una pantalla 300, y una o mas placas o capas 340 sobre las
que se asienta la pantalla 300. En una realizacion, la placa 340 puede estar dispuesta entre la pantalla 300 y el
conjunto de miembros de soporte 40. La pantalla 300 puede estar dispuesta en al menos una parte de una superficie
(por ejemplo, una superficie superior basada en la FIG. 4) de la placa 340. La placa 340 puede tener una forma
correspondiente a la pantalla 300. Por ejemplo, una region parcial de la placa 340 puede tener una forma
correspondiente a una muesca 304 de la pantalla 300.

De acuerdo con una realizacion, el conjunto de miembros de soporte 40 puede incluir un primer miembro de soporte
410, un segundo miembro de soporte 420, una estructura de bisagra 401 que esta dispuesta entre el primer
miembro de soporte 410 y el segundo miembro de soporte 420, una cubierta de bisagra 230 que reviste la estructura
de bisagra 401 cuando se ve desde el exterior, y miembros de cableado 430 (por ejemplo, circuitos impresos
flexibles (FPC)) que atraviesan el primer miembro de soporte 410 y el segundo miembro de soporte 420.

En una realizacion, el conjunto de miembros de soporte 40 puede estar dispuesto entre la placa 340 y al menos una
parte de placa 450. Por ejemplo, el primer miembro de soporte 410 puede estar dispuesto entre la primera regién
301 de la pantalla 300 y una primera placa451 (por ejemplo, una primera placa de circuito impreso (PCB)). El
segundo miembro de soporte 420 puede estar dispuesto entre la segunda region 302 de la pantalla 300 y una
segunda placa 452 (por ejemplo, una segunda PCB).

De acuerdo con una realizacion, los miembros de cableado 430 y al menos una parte de la estructura de bisagra 401
pueden estar dispuestos dentro del conjunto de miembros de soporte 40. Los miembros de cableado 430 pueden
estar dispuestos en una direccion (por ejemplo, la direccion del eje x) que cruza el primer miembro de soporte 410 y
el segundo miembro de soporte 420. Los miembros de cableado 430 pueden estar dispuestos en una direccion (por
ejemplo, la direccion del eje x) perpendicular al eje de plegado (por ejemplo, el eje y o el eje de plegado A en la FIG.
2) de la region de plegado 303 de la pantalla 300.

De acuerdo con una realizacion, la parte de placa 450 puede incluir la primera placa 451 que esta dispuesta en un
lado del primer miembro de soporte 410, y la segunda placa 452 que esta dispuesta en un lado del segundo
miembro de soporte 420. La primera placa 451 y la segunda placa 452 pueden estar dispuestas dentro del espacio
definido por el conjunto de miembros de soporte 40, el primer miembro lateral 211, el segundo miembro lateral 221,
la primera cubierta posterior 280 y la segunda cubierta posterior 290. En la primera placa 451 y en la segunda placa
452 se pueden montar diversos componentes para llevar a cabo varias funciones del dispositivo electronico 20.

De acuerdo con una realizacion, el primer miembro lateral 211 y el segundo miembro lateral 221 se pueden
ensamblar para unirse a ambos lados del conjunto de miembros de soporte 40 en un estado en el que la parte de
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visualizacion 30 esta unida al conjunto de miembros de soporte 40. De acuerdo con varias realizaciones, el primer
miembro lateral 211 y el segundo miembro lateral 221 se pueden unir al conjunto de miembros de soporte 40 al
deslizarse por ambos lados del conjunto de miembros de soporte 40.

De acuerdo con diversas realizaciones, al menos una parte del primer miembro de soporte 410 puede estar formado
integralmente con el primer miembro lateral 211, y puede incluir el mismo material que el primer miembro lateral 211.
De acuerdo con diversas realizaciones, al menos una parte del segundo miembro de soporte 420 puede estar
formado integralmente con el segundo miembro lateral 221, y puede incluir el mismo material que el segundo
miembro lateral 221.

De acuerdo con diversas realizaciones, la primera estructura de carcasa 210 puede ser una estructura que incluye el
primer miembro lateral 211 y el primer miembro de soporte 410. De acuerdo con una realizacion, la segunda
estructura de carcasa 220 puede ser una estructura que incluye el segundo miembro lateral 221 y el segundo
miembro de soporte 420.

En una realizacion, la primera estructura de carcasa 210 puede incluir una primera cara de soporte giratoria 212, y la
segunda estructura de carcasa 220 puede incluir una segunda cara de soporte giratoria 222 correspondiente a la
primera cara de soporte giratoria 212. La primera cara de soporte giratoria 212 y la segunda cara de soporte giratoria
222 pueden incluir una superficie curvada correspondiente a la superficie curvada incluida en la cubierta de bisagra
230.

En una realizacion, cuando el dispositivo electrénico 20 esta en el estado desplegado (por ejemplo, véase la FIG. 2),
la primera cara de soporte giratoria 212 y la segunda cara de soporte giratoria 222 pueden revestir la cubierta de
bisagra 230, y la cubierta de bisagra 230 puede no estar expuesta, o estar minimamente, a la cara posterior del
dispositivo electronico 20. Cuando el dispositivo electronico 20 esta en el estado plegado (por ejemplo, véase la FIG.
3), la cubierta de bisagra 230 puede estar expuesta al maximo entre la primera cara de soporte giratoria 212 y la
segunda cara de soporte giratoria 222.

La FIG. 1 es una vista en seccion que ilustra un estado desplegado de un dispositivo electronico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion.

La FIG. 5B es una vista en seccion que ilustra un estado plegado de un dispositivo electronico de acuerdo con una
realizacién de la divulgacion.

Con referencia a la Figura 5A y 5B, un dispositivo electrénico 50 (por ejemplo, el dispositivo electrénico 20 en la FIG.
2) puede incluir una carcasa plegable 500 (por ejemplo, la carcasa plegable 200 de la FIG. 2 o 3), una primera
pantalla (por ejemplo, la pantalla 300 de la FIG. 2), una segunda pantalla 544 (por ejemplo, la subpantalla 293 de la
FIG. 2), al menos un primer iman 550, al menos un segundo iman 560, o al menos una via eléctrica 590.

La carcasa plegable 500 puede incluir una primera estructura de carcasa 510 (por ejemplo, una primera estructura
de carcasa 210 de la FIG. 2), una segunda estructura de carcasa 520 (por ejemplo, la segunda estructura de
carcasa 220 de la FIG. 2), y una estructura de bisagra 530 (por ejemplo, la estructura de bisagra 401 de la FIG. 4).

La primera estructura de carcasa 510 puede incluir una primera cara 5001 (por ejemplo, la primera cara 2001 de la
FIG. 2) que se dirige en una primera direccién 501 (por ejemplo, la primera direccion 201 de la FIG. 2), y una
segunda cara 5002 (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2) que se dirige en una segunda direcciéon 502
(por ejemplo, la segunda direccién 202 de la FIG. 2) en sentido contrario a la primera direccién 501. En la vista en
seccion, la primera estructura de carcasa 510 puede incluir una tercera cara lateral 500c que esta dispuesta aparte
de la estructura de bisagra 530 en un espacio entre la primera cara 5001 y la segunda cara 5002.

La segunda estructura de carcasa 520 puede incluir una tercera cara 5003 (por ejemplo, la tercera cara 2003 de la
FIG. 2) que se dirige en una tercera direccién 503 (por ejemplo, la tercera direccién 203 de la FIG. 2) y una cuarta
cara 5004 (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la FIG. 2) que se dirige en una cuarta direccion 504 (por ejemplo, la
cuarta direccion 204 de la FIG. 2) opuesta a la tercera direccion 503. En la vista en seccion, la segunda estructura
de carcasa 520 puede incluir una sexta cara lateral 500d que esta dispuesta aparte de la estructura de bisagra 530
en un espacio entre la tercera cara 5003 y la cuarta cara 5004. Cuando el dispositivo electronico 50 esta en un
estado plegado (véase la FIG. 5A), la tercera cara lateral 500c y la sexta cara lateral 500d pueden estar dispuestas
en direcciones opuestas entre si. Cuando el dispositivo electronico 50 estd en un estado plegado (por ejemplo,
véase la FIG. 5B), la tercera cara lateral 500c y la sexta cara lateral 500d pueden formar juntas una cara lateral del
dispositivo electronico 50.

La estructura de bisagra 530 puede conectar la primera estructura de carcasa 510 y la segunda estructura de
carcasa 520, y la primera estructura de carcasa 510 y la segunda estructura de carcasa 520 pueden girar sobre la
estructura de bisagra 530. De acuerdo con una realizacion, en el estado desplegado (véase la FIG. 5A), la primera
direccion 501 puede ser sustancialmente la misma que la tercera direccion 503. De acuerdo con una realizacion, en
el estado plegado (véase la FIG. 5B), la primera cara 5001 se puede enfrentar a la tercera cara 5003.

De acuerdo con una realizacion, la primera pantalla 540 se puede extender desde la primera cara 5001 hasta la
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tercera cara 5003. La primera pantalla 540 puede incluir una primera porcion 541 que forma al menos una parte de
la primera cara 5001, y una segunda porcion 542 que forma al menos una parte de la tercera cara 5003. La primera
pantalla 540 puede incluir una porcion plegable 543 (por ejemplo, la region plegable 303 de la FIG. 2) que conecta la
primera porcion 541 y la segunda porcion 542.

De acuerdo con una realizacion, la segunda pantalla 544 puede estar expuesta a través de la cuarta cara 5004. Por
ejemplo, cuando se ve por encima de la cuarta cara 5004, la segunda pantalla 544 puede estar dispuesta para
superponerse a la segunda porcion 542 de la primera pantalla 540.

El al menos un primer iman 550 puede estar dispuesto dentro de la primera estructura de carcasa 510. El al menos
un segundo iman 560 puede estar dispuesto dentro de la segunda estructura de carcasa 520. En el estado plegado
del dispositivo electronico 50 (véase la FIG. 5B), el al menos un primer iman 550 y el al menos un segundo iman 560
pueden estar dispuestos para estar alineados o enfrentados entre si. El estado plegado del dispositivo electrénico 50
puede ser mantenido por una fuerza de atraccion entre el al menos un primer iman 550 y el al menos un segundo
iman 560. Por ejemplo, la fuerza de atraccion entre el al menos un primer iman 550 y el al menos un segundo iman
560 se puede hacer para mantener el estado plegado contra una fuerza elastica de la primera pantalla 540 (por
ejemplo, una fuerza de restauracion con la que la porcion plegable 543 intenta enderezarse en un estado doblado).
De acuerdo con una realizacién, una distancia entre el al menos un primer iman 550 y el al menos un segundo iman
560 en el estado plegado del dispositivo electréonico 50 puede ser de aproximadamente 10 mm o menos.

De acuerdo con una realizacion, el primer iman 550 puede incluir un primer polo magnético 550a y un segundo polo
magnético 550b que tienen diferentes polaridades. El primer iman 550 puede estar dispuesto de forma que el primer
polo magnético 550a esté dirigido en la primera direccién 501 y el segundo polo magnético 550b esté dirigido en la
segunda direccion 502. El segundo iman 560 puede incluir un tercer polo magnético 560a y un cuarto polo
magnético 560b que tienen diferentes polaridades. El segundo iman 560 puede estar dispuesto de forma que el
tercer polo magnético 560a esté dirigido en la tercera direccion 503 y el cuarto polo magnético 560b esté dirigido en
la cuarta direccion 504. El primer polo magnético 550a y el tercer polo magnético 560a pueden tener polaridades
diferentes entre si.

De acuerdo con diversas realizaciones, cuando se ve por encima de la segunda cara 5002, al menos una parte del
al menos un primer iman 550 puede solapar la primera porcion 541 de la primera pantalla 540. De acuerdo con
varias realizaciones, cuando se ve por encima de la cuarta cara 5004, al menos una parte del al menos un segundo
iman 560 puede solapar la segunda porcién 542 de la primera pantalla 540. Por ejemplo, la primera y segunda
porcion 541y 542 de la primera pantalla 540 pueden estar dispuestas entre el al menos un primer iman 550 y el al
menos un segundo iman 560 en el estado plegado del dispositivo electrénico 50 (véase la FIG. 5B).

De acuerdo con diversas realizaciones, cuando se ve por encima de la cuarta cara 5004, la segunda pantalla 544
puede no solapar el al menos un segundo iman 560. De acuerdo con varias realizaciones, un tamafo de la segunda
pantalla 544 no se limita a los tamanos ilustrados en las FIGS. 5A y 5B, y pueden tener diferentes formas. Por
ejemplo, cuando se ve por encima de la cuarta cara 5004, la segunda pantalla 544 se puede extender para
superponerse al menos a un segundo iman 560.

De acuerdo con una realizacién, en la vista en seccion, el al menos un primer iman 550 puede estar dispuesto mas
cerca de la tercera cara lateral 500c de la primera estructura de carcasa 510 que la estructura de bisagra 530. De
acuerdo con una realizacion, el al menos un primer iman 550 puede estar dispuesto en un primer espacio 512 que
se forma alrededor de la tercera cara lateral 500c. Por ejemplo, el primer espacio 512 puede ser un espacio formado
entre el primer miembro lateral 211 y el primer miembro de soporte 410 de la FIG. 4. De acuerdo con varias
realizaciones, el primer espacio 512 puede estar formado en el primer miembro lateral 211 de la FIG. 4 o en una
parte del primer miembro de soporte 410 que esta cerca del primer miembro lateral 211 (por ejemplo, dentro de
aproximadamente 20 mm).

De acuerdo con una realizacion, en la vista en seccion, el al menos un segundo iman 560 puede estar dispuesto
mas cerca de la sexta cara lateral 500d de la segunda estructura de carcasa 520 que la estructura de bisagra 530.
De acuerdo con una realizacién, el al menos un segundo iman 560 puede estar dispuesto en un segundo espacio
522 que se forma alrededor de la sexta cara lateral 500d. Por ejemplo, el segundo espacio 522 puede ser un
espacio formado entre el segundo miembro lateral 221 y el segundo miembro de soporte 420 de la FIG. 4. De
acuerdo con varias realizaciones, el segundo espacio 522 puede estar formado en el segundo miembro lateral 221
de la FIG. 4 o en una parte del segundo miembro de soporte 420 que esta cerca del segundo miembro lateral 221
(por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm).

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara 5002, el primer espacio 512 puede
solapar al menos parcialmente el segundo espacio 522 en el estado plegado del dispositivo electrénico 50 (véase la
FIG. 5B). De acuerdo con una realizacion, en la vista en seccion, el primer espacio 512 y el segundo espacio 522
pueden tener una forma asimétrica con respecto al eje de plegado A en el estado desplegado del dispositivo
electronico 50 (véase la FIG. 5A). De acuerdo con diversas realizaciones (no ilustradas), en la vista en seccion, el
primer espacio 512 y el segundo espacio 522 pueden tener una forma sustancialmente simétrica con respecto al eje
de plegado A en el estado desplegado del dispositivo electrénico 50.
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De acuerdo con una realizacion, en la vista en seccion, el al menos un primer iman 550 dispuesto en el primer
espacio 512 y el al menos un segundo iman 560 dispuesto en el segundo espacio 522 pueden tener una forma
asimétrica con respecto al eje de plegado A en el estado desplegado del dispositivo electronico 50 (véase la FIG.
5A. De acuerdo con diversas realizaciones (no ilustradas), en la vista en seccion, el al menos un primer iman 550 y
el al menos un segundo iman 560 pueden tener una forma sustancialmente simétrica con respecto al eje de plegado
A en el estado desplegado del dispositivo electronico 50.

De acuerdo con una realizacion, en la vista en seccion, una cara 551 del al menos un primer iman 550 se puede
enfrentar a una cara 561 del al menos un segundo iman 560 en el estado plegado del dispositivo electrénico 50
(véase la FIG. 5B). De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara 5002, una cara
551 del al menos un primer iman 550 puede tener un area mas pequefna que una cara 561 del al menos un segundo
iman 560 en el estado plegado del dispositivo electronico 50. De acuerdo con varias realizaciones (no ilustradas),
cuando se ve por encima de la segunda cara 5002, una cara 551 del al menos un primer iman 550 puede estar
formada para tener sustancialmente la misma area o un area mayor que una cara 561 del al menos un segundo
iman 560 en el estado plegado del dispositivo electronico 50. De acuerdo con diversas realizaciones, una cara 551
del al menos un primer iman 550 puede ser sustancialmente paralela a una cara 561 del al menos un segundo iman
560 en el estado plegado del dispositivo electronico 50.

De acuerdo con una realizacion, la al menos una via eléctrica 590 puede estar dispuesta en el primer espacio 512.
Por ejemplo, la al menos una via eléctrica 590 puede incluir varios miembros conductores tal como un cable coaxial
0 una placa de circuito impreso flexible (FPCB).

De acuerdo con una realizacién, la al menos una via eléctrica 590 puede ser un cableado (por ejemplo, una linea de
transmisién) para un dispositivo de antena o un sistema de antena (no ilustrado) que se incluye en el dispositivo
electronico 50. De acuerdo con diversas realizaciones, la al menos una via eléctrica 590 puede ser el cableado de
varios otros elementos.

De acuerdo con una realizacion, el al menos un primer iman 550 puede incluir un rebaje 553 que tiene una forma
abollada. La al menos una via eléctrica 590 puede estar dispuesta en el rebaje 553. La estructura en la que la al
menos una via eléctrica 590 esta dispuesta en el rebaje 553 puede aumentar la eficiencia espacial para disponer la
al menos una via eléctrica 590 en un espacio interno confinado de la primera estructura de carcasa 510 junto con el
al menos un primer iman 550.

De acuerdo con diversas realizaciones, una posicion del rebaje 553 o el niumero de rebajes 553 no se limita al
ejemplo ilustrado en la FIG. 5A o 5B, y pueden ser modificados.

De acuerdo con cualquier realizacién (no ilustrada), el rebaje 553 puede ser sustituido por un orificio pasante.

La FIG. 6 ilustra un dispositivo electrénico en un estado desplegado de acuerdo con una realizacion de la
divulgacion.

Con referencia a la FIG. 6, en una realizacion, un dispositivo electrénico 60 (por ejemplo, el dispositivo electrénico 20
de la FIG. 2 o el dispositivo electrénico 50 de la FIG. 5A) puede incluir al menos uno de los primeros miembros
laterales 610 (por ejemplo, el primer miembro lateral 211 de la FIG. 2), un segundo miembro lateral (por ejemplo, el
segundo miembro lateral 221 de la FIG. 2), una estructura de bisagra 630 (por ejemplo, la estructura de bisagra 530
de la FIG. 5A), un circuito de comunicacion inalambrica 680 (por ejemplo, el médulo de comunicacion inalambrica
192 de la FIG. 1), o un procesador 690 (por ejemplo, el procesador 120 de la FIG. 1).

De acuerdo con una realizacion, el dispositivo electrénico 60 puede incluir una primera cara lateral 611 y una cuarta
cara lateral 612 que estan dirigidas en una primera direccion, una segunda cara lateral 621 y una quinta cara lateral
622 que estan dirigidas en una segunda direccion opuesta a la primera direccién, y una tercera cara lateral 631 y
una sexta cara lateral 632 que estan dirigidas en una tercera direccion perpendicular a la primera direccion.

De acuerdo con una realizacion, la primera cara lateral 611 puede estar formada por el primer miembro lateral 610, y
la cuarta cara lateral 612 puede estar formada por el segundo miembro lateral 620. Cuando el dispositivo electronico
60 esta en un estado desplegado o un estado plegado (por ejemplo, véase la FIG. 3), la primera cara lateral 611 y la
cuarta cara lateral 612 pueden formar juntas una cara lateral del dispositivo electronico 60. De acuerdo con una
realizacion, la segunda cara lateral 621 puede estar formada por el primer miembro lateral 610, y la quinta cara
lateral 622 puede estar formada por el segundo miembro lateral 620. Cuando el dispositivo electrénico 60 esta en el
estado desplegado o el estado plegado (por ejemplo, véase la FIG. 3), la segunda cara lateral 621 y la quinta cara
lateral 622 pueden formar juntas la otra cara lateral del dispositivo electronico 60.

De acuerdo con una realizacion, la tercera cara lateral 631 (por ejemplo, la tercera cara lateral 500c de la FIG. 5A)
puede estar formada por el primer miembro lateral 610, y la sexta cara lateral 632 (por ejemplo, la sexta cara lateral
500d de la FIG. 5A) puede estar formado por el segundo miembro lateral 620. Cuando el dispositivo electronico 60
estd en estado desplegado, la tercera cara lateral 631 y la sexta cara lateral 632 pueden estar dispuestas en
direcciones opuestas entre si. Cuando el dispositivo electronico 60 esta en el estado plegado (por ejemplo, véase la
FIG. 3), la tercera cara lateral 631 y la sexta cara lateral 632 pueden formar juntas una cara lateral del dispositivo
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electronico 60.

De acuerdo con una realizacion, el primer miembro lateral 610 puede incluir una pluralidad de partes conductoras.
Por ejemplo, el primer miembro lateral 610 puede incluir una primera parte conductora A1, una primera parte aislante
641, una segunda parte conductora A2, una segunda parte aislante 642, y una tercera parte conductora A3 que
estan dispuestas desde un lado de la estructura de bisagra 630 en orden. El primer miembro lateral 610 puede
incluir una cuarta parte conductora A4, una tercera parte aislante 643, una quinta parte conductora A5, una cuarta
parte aislante 644 y una sexta parte conductora A6 que estan dispuestas desde el otro lado de la estructura de
bisagra 630 en orden. El primer miembro lateral 610 puede incluir una quinta parte aislante 645 entre las terceras
partes conductoras A3 y la sexta parte conductora A6. Las partes conductoras cuarta y quinta A4 y A5 pueden
formar parte de la primera cara lateral 611. La sexta parte conductora A6 puede incluir una porcién A61 que forma
una parte de la tercera cara lateral 631, y una porcion A62 que forma una parte de la primera cara lateral 611. La
primera y segunda parte conductora A1 y A2 pueden formar parte de la segunda cara lateral 621. La tercera parte
conductora A3 puede incluir una porcién A31 que forma una parte de la segunda cara lateral 621, y una porcion A32
que forma una parte de la tercera cara lateral 631.

De acuerdo con una realizacién, la primera parte aislante 641 puede estar dispuesta entre la primera y segunda
parte conductora A1 y A2, y puede formar una parte de la segunda cara lateral 621. La primera y segunda parte
conductora A1 y A2 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la primera parte aislante 641. La segunda
parte aislante 642 puede estar dispuesta entre las partes conductoras segunda y tercera A2 y A3, y puede formar
una parte de la segunda cara lateral 621. Las partes conductoras segunda y tercera A2 y A3 pueden estar
separadas eléctrica o fisicamente por la segunda parte aislante 642. La tercera parte aislante 643 puede estar
dispuesta entre las partes conductoras cuarta y quinta A4 y A5, y puede formar una parte de la primera cara lateral
611. La cuarta y quinta parte conductora A4 y A5 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la tercera
parte aislante 643. La cuarta parte aislante 644 puede estar dispuesta entre la quinta y sexta parte conductora A5 y
A6, y puede formar una parte de la primera cara lateral 611. La quinta y sexta parte conductora A5 y A6 pueden
estar separadas eléctrica o fisicamente por la cuarta parte aislante 644. La quinta parte aislante 645 puede estar
dispuesta entre la tercera y sexta parte conductora A3 y A6, y puede formar una parte de la tercera cara lateral 631.
La tercera y sexta parte conductora A3 y A6 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la quinta parte
aislante 645.

De acuerdo con una realizacién, el segundo miembro lateral 620 puede incluir una pluralidad de partes conductoras.
Por ejemplo, el segundo miembro lateral 620 puede incluir una séptima parte conductora A7, una sexta parte
aislante 646, una octava parte conductora A8, una séptima parte aislante 647 y una novena parte conductora A9 que
estan dispuestas desde un lado de la estructura de bisagra 630 en orden. El segundo miembro lateral 620 puede
incluir una décima parte conductora A10, una octava parte aislante 648, una undécima parte conductora A11, una
novena parte aislante 649 y una duodécima parte conductora A12 que estan dispuestas desde el otro lado de la
estructura de bisagra 630 en orden. El segundo miembro lateral 620 puede incluir una décima parte aislante 650
entre las novenas partes conductoras A9 y la duodécima parte conductora A12. La décima y undécima parte
conductora A10 y A11 pueden formar parte de la cuarta cara lateral 612. La duodécima parte conductora A12 puede
incluir una porcion A121 que forma una parte de la sexta cara lateral 632, y una porcion A122 que forma una parte
de la cuarta cara lateral 612. La séptima y octava parte conductora A7 y A8 pueden formar parte de la quinta cara
lateral 622. La novena parte conductora A9 puede incluir una porcion A91 que forma una parte de la quinta cara
lateral 622, y una porcion A92 que forma una parte de la sexta cara lateral 632.

De acuerdo con una realizacion, la sexta parte aislante 646 puede estar dispuesta entre la séptima y octava parte
conductora A7 y A8, y puede formar una parte de la quinta cara lateral 622. La séptima y octava parte conductora A7
y A8 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la sexta parte aislante 646. La séptima parte aislante 647
puede estar dispuesta entre las partes conductoras octava y novena A8 y A9, y puede formar una parte de la quinta
cara lateral 622. La octava y novena parte conductora A8 y A9 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la
séptima parte aislante 647. La octava parte aislante 648 puede estar dispuesta entre las partes conductoras décima
y undécima A10 y A11, y puede formar una parte de la cuarta cara lateral 612. La décima y undécima parte
conductora A10 y A11 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la octava parte aislante 648. La novena
parte aislante 649 puede estar dispuesta entre las partes conductoras undécima y duodécima A11 y A12, y puede
formar una parte de la cuarta cara lateral 612. La undécima y duodécima parte conductora A11 y A12 pueden estar
separadas eléctrica o fisicamente por la novena parte aislante 649. La décima parte aislante 650 puede estar
dispuesta entre la novena y duodécima parte conductora A9 y A12, y puede formar una parte de la sexta cara lateral
632. La novena y duodécima parte conductora A9 y A12 pueden estar separadas eléctrica o fisicamente por la
décima parte aislante 650. Por ejemplo, la primera parte aislante 641, la segunda parte aislante 642, la tercera parte
aislante 643, la cuarta parte aislante 644, o la quinta parte aislante 645 pueden ser el primer miembro no conductor
271 de la FIG. 2. Por ejemplo, la sexta parte aislante 646, la séptima parte aislante 647, la octava parte aislante 648,
la novena parte aislante 649, o la décima parte aislante 650 pueden ser los segundos miembros no conductores 272
dela FIG. 2.

De acuerdo con una realizacion, la primera parte aislante 641 y la sexta parte aislante 646, la segunda parte aislante

642 y la séptima parte aislante 647, la tercera parte aislante 643 y la octava parte aislante 648, la cuarta parte
aislante 644 y la novena parte aislante 649, y la quinta parte aislante 645 y la décima parte aislante 650 pueden
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estar sustancialmente alineadas entre si en el estado plegado del dispositivo electronico 60 (véase la FIG. 3).

De acuerdo con una realizacion, cuando se ve sobre una segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 5002 de la
FIG. 5A), las primeras partes conductoras A1y la séptima parte conductora A7, las segundas partes conductoras A2
y la octava parte conductora A8, las terceras partes conductoras A3 y la novena parte conductora A9, las cuartas
partes conductoras A4 y la décima parte conductora A10, las quintas partes conductoras A5 y la undécima parte
conductora A11, o las sextas partes conductoras A6 y la duodécima parte conductora A12 se pueden solapar al
menos parcialmente en el estado plegado del dispositivo electronico 60 (véase la FIG. 3).

De acuerdo con una realizacion, al menos una de las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas partes
conductoras A1, A2, A3, A4, A5y A6 del primer miembro lateral 610 puede estar conectada eléctricamente al circuito
de comunicacion inalambrica 680 (por ejemplo, un circuito integrado de radiofrecuencia (RFIC) o un circuito
integrado de frecuencia intermedia (IFIC), y ser utilizada como un radiador de antena.

Por ejemplo, la segunda parte conductora A2 puede funcionar como un primer radiador de antena o,1. El primer
radiador de antena o,1 puede estar conectado eléctricamente al circuito de comunicacion inalambrica 680 en al
menos un punto de alimentacion (no ilustrado), y puede estar conectado eléctricamente a una tierra G1 en al menos
un punto de conexion a tierra (no ilustrado). De acuerdo con una realizacion, un primer sistema de antena 6801
puede incluir el primer radiador de antena o,1, la tierra G1 que esta conectada eléctricamente al primer radiador de
antena o,1, o una primera linea de transmision 651 entre el primer radiador de antena o,1 y el circuito de
comunicacion inalambrica 680. La primera linea de transmision 651 se puede definir como un sistema conductor que
actua como una estructura para transmitir sefiales de radiofrecuencia (tensiones, corrientes) a través del primer
radiador de antena o,1 y hace uso de una accion de propagacion de ondas de acuerdo con un elemento eléctrico
(por ejemplo, un elemento que tiene resistencia, inductancia, conductancia o capacitancia por unidad de longitud).
La primera linea de transmision 651 puede incluir varios tipos de cableado que conectan el circuito de comunicacion
inalambrica 680 y el primer radiador de antena o,1. El circuito de comunicacion inalambrica 680 puede proporcionar
una corriente (por ejemplo, una corriente de radiacion o una sefial de radio) al primer radiador de antena o,1 a través
de la primera linea de transmision 651, y transmitir o recibir ondas electromagnéticas de radio a través del primer
radiador de antena o,1.

Por ejemplo, la tercera parte conductora A3 puede funcionar como un segundo radiador de antena o,2. El segundo
radiador de antena o,2 puede estar conectado eléctricamente al circuito de comunicacion inalambrica 680 en al
menos un punto de alimentacion (no ilustrado), y puede estar conectado eléctricamente a una tierra G2 en al menos
un punto de conexion a tierra (no ilustrado). De acuerdo con una realizacion, un segundo sistema de antena 6802
puede incluir el segundo radiador de antena o,2, la masa G2 que esta conectada eléctricamente al segundo radiador
de antena 0,2, o0 una segunda linea de transmision 661 entre el segundo radiador de antena o,2 y el circuito de
comunicacion inaldmbrica 680). La segunda linea de transmision 661 se puede definir como un sistema conductor
que actua como una estructura para transmitir sefiales de radiofrecuencia (tensiones, corrientes) a través del
segundo radiador de antena 0,2 y hace uso de una acciéon de propagacion de ondas de acuerdo con un elemento
eléctrico (por ejemplo, un elemento que tiene resistencia, inductancia, conductancia o capacitancia por unidad de
longitud). La segunda linea de transmisién 661 puede incluir varios tipos de cableado que conectan el circuito de
comunicacion inalambrica 680 y el segundo radiador de antena o,2. El circuito de comunicacion inalambrica 680
puede proporcionar una corriente (por ejemplo, una corriente de radiacion o una sefial de radio) al segundo radiador
de antena 0,2 a través de la segunda linea de transmisiéon 661, y transmitir o recibir ondas electromagnéticas de
radio a través del segundo radiador de antena o,2.

Por ejemplo, la quinta parte conductora A5 puede funcionar como un tercer radiador de antena o,3. El tercer
radiador de antena 0,3 puede estar conectado eléctricamente al circuito de comunicacion inalambrica 680 en al
menos un punto de alimentacion (no ilustrado), y puede estar conectado eléctricamente a una tierra G3 en al menos
un punto de conexién a tierra (no ilustrado). De acuerdo con una realizacion, un tercer sistema de antena 6803
puede incluir el tercer radiador de antena o,3, la tierra G3 que esta conectada eléctricamente al tercer radiador de
antena 0,3, o una tercera linea de transmision 671 entre el tercer radiador de antena o,3 y el circuito de
comunicacion inalambrica 680. La tercera linea de transmisién 671 se puede definir como un sistema conductor que
actua como una estructura para transmitir sefiales de radiofrecuencia (tensiones, corrientes) a través del tercer
radiador de antena 0,3 y hace uso de una accion de propagacion de ondas de acuerdo con un elemento eléctrico
(por ejemplo, un elemento que tiene resistencia, inductancia, conductancia o capacitancia por unidad de longitud).
La tercera linea de transmision 671 puede incluir varios tipos de cableado que conectan el circuito de comunicacion
inaldmbrica 680 y el tercer radiador de antena o,3. El circuito de comunicacion inaldambrica 680 puede proporcionar
una corriente (por ejemplo, una corriente de radiacion o una sefal de radio) al tercer radiador de antena 0,3 a través
de la tercera linea de transmisién 671, y transmitir o recibir ondas electromagnéticas de radio a través del tercer
radiador de antena 0,3.

Por ejemplo, una parte (no ilustrada) de la sexta parte conductora A6 que esta dispuesta entre la primera cara lateral
611 y la tercera cara lateral 631) y forma una parte de la tercera cara lateral 631 y una parte de la primera cara
lateral 611 puede funcionar como un cuarto radiador de antena 0,4. El cuarto radiador de antena o,4 puede estar
conectado eléctricamente al circuito de comunicacion inalambrica 680 en al menos un punto de alimentacién (no
ilustrado), y puede estar conectado eléctricamente a una tierra G4 en al menos un punto de conexion a tierra (no
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ilustrado). De acuerdo con una realizacion, un cuarto sistema de antena 6804 puede incluir el cuarto radiador de
antena o,4, la tierra G4 que esta conectada eléctricamente al cuarto radiador de antena 0,4, o una cuarta linea de
transmision 681 entre el cuarto radiador de antena 0,4 y el circuito de comunicacion inalambrica 680. La cuarta linea
de transmision 681 se puede definir como un sistema conductor que actla como una estructura para transmitir
sefiales de radiofrecuencia (tensiones, corrientes) a través del cuarto radiador de antena 0,4 y hace uso de una
accion de propagacion de ondas de acuerdo con un elemento eléctrico (por ejemplo, un elemento que tiene
resistencia, inductancia, conductancia o capacitancia por unidad de longitud). La cuarta linea de transmisién 681
puede incluir varios tipos de cableado que conectan el circuito de comunicacién inalambrica 680 y el cuarto radiador
de antena o,4. El circuito de comunicacién inaldmbrica 680 puede proporcionar una corriente (por ejemplo, una
corriente de radiacion o una sefial de radio) al cuarto radiador de antena 0,4 a través de la cuarta linea de
transmision 681, y transmitir o recibir ondas electromagnéticas de radio a través del cuarto radiador de antena o,4.

De acuerdo con una realizacién, al menos una de las tierras G1, G2, G3 y G4 puede ser al menos una tierra o al
menos una capa de tierra que esta dispuesta en una primera PCB 601 (por ejemplo, la primera placa 451 de la FIG.
4) en el que se encuentra el circuito de comunicacion inalambrica 680 o el procesador 690. De acuerdo con varias
realizaciones, la primera PCB 601 puede incluir una pluralidad de PCB que estan conectadas eléctricamente, y la
tierra G1, G2, G3 o G4 puede ser una tierra incluida en al menos una de la pluralidad de PCB.

De acuerdo con una realizacion, una caracteristica de reflexidon y una impedancia del radiador de la antena (por
ejemplo, el primer radiador de la antena o,1, el segundo radiador de la antena o,2, el tercer radiador de la antena
0,3, o el cuarto radiador de la antena 0,4) tienen relacion con el rendimiento de la radiaciéon de la antena, y se
pueden diversificar de acuerdo con una forma, tamafio o material del radiador de la antena. Una caracteristica de
radiacién del radiador de antena puede incluir un patrén de radiacién de antena (o un patron de antena) que es una
funcion de directividad que indica la distribucion relativa de la potencia radiada en el radiador de antena, y un estado
polarizado (o polarizacién de la antena) de las ondas de radio radiadas en el radiador de antena. La impedancia del
radiador de antena puede tener relacion con la transferencia de potencia al radiador de antena desde un transmisor
(por ejemplo, el circuito de comunicacion inalambrica 680) o la transferencia de potencia a un receptor (por ejemplo,
el circuito de comunicacion inaldambrica 680) desde el radiador de antena. A fin de minimizar la reflexion en una parte
de conexion entre la linea de transmision (por ejemplo, la primera linea de transmisiéon 651, la segunda linea de
transmisiéon 661, la tercera linea de transmision 671, o la cuarta linea de transmision 681) y el radiador de antena
(por ejemplo, el primer radiador de antena o,1, el segundo radiador de antena 0,2, el tercer radiador de antena 0,3, o
el cuarto radiador de antena o,4), la impedancia del radiador de antena esta disefiada para adaptarse a la
impedancia de la linea de transmision, y por lo tanto es posible una transferencia de potencia maxima (o una pérdida
de potencia minima) o una transferencia de sefial eficiente basada en el radiador de antena. Esta adaptacion de la
impedancia puede guiar un flujo eficiente de sefiales a una frecuencia especifica.

De acuerdo con diversas realizaciones, la primera linea de transmisién 651, la segunda linea de transmision 661, la
tercera linea de transmision 671, o la cuarta linea de transmision 681 pueden ser la al menos una via eléctrica 590
de la FIG. 5A o la FIG. 5B.

De acuerdo con una realizacién, una banda de frecuencia que el dispositivo electrénico 60 puede utilizar puede
incluir una banda baja (LB) de aproximadamente 600 MHz a 1 GHz, una banda media (MB) de aproximadamente 1 a
2,3 GHz, una banda alta (HB) de aproximadamente 2,3 a 2,7 GHz, o una banda ultra alta (UHB) de
aproximadamente 2,7 a 6 GHz. De acuerdo con diversas realizaciones, el dispositivo electronico 60 puede utilizar
ademas otras bandas de frecuencia. De acuerdo con una realizacion, el primer sistema de antena 6801, el segundo
sistema de antena 6802, el tercer sistema de antena 6803, o el cuarto sistema de antena 6804 pueden soportar un
modo de comunicacién que utiliza al menos uno de los LB, los MB, los HB o los UHB. Por ejemplo, el primer sistema
de antenas 6801, el segundo sistema de antenas 6802, el tercer sistema de antenas 6803 o el cuarto sistema de
antenas 6804 pueden soportar varios servicios de comunicacion, tales como un sistema global de comunicaciones
moviles (GSM), una evolucién a largo plazo (LTE) o una red de quinta generacion (5G) que utilice la banda de
frecuencia correspondiente.

De acuerdo con diversas realizaciones, el circuito de comunicacion inalambrica 680 puede soportar al menos una
técnica de comunicacion de entrada unica y salida mudltiple (SIMO), entrada mdultiple y salida dnica (MISO),
diversidad, o entrada multiple y salida multiple (MIMO) mediante el uso de al menos un radiador de antena (por
ejemplo, el primer radiador de antena 0,1, el segundo radiador de antena o,2, el tercer radiador de antena 0,3, o el
cuarto radiador de antena o,4).

De acuerdo con una realizacion, el circuito de comunicacion inalambrica 680 o el procesador 690 pueden transmitir o
recibir datos a través de la técnica MIMO mediante el uso de una pluralidad de radiadores de antena en un modo de
comunicacion que utiliza la banda de frecuencia correspondiente. De acuerdo con una realizacion, el dispositivo
electronico ademas puede incluir una bateria (por ejemplo, la 130 de la FIG. 1) que esta conectado eléctricamente al
procesador 690. La memoria puede almacenar instrucciones para hacer que el procesador 690 transmita o reciba
datos a través de la técnica MIMO mediante el uso de selectivamente la pluralidad de radiadores de antena del
primer radiador de antena o,1, el segundo radiador de antena o,2, el tercer radiador de antena 0,3, o el cuarto
radiador de antena o,4 sobre la base del modo de comunicacion.
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Por ejemplo, la técnica MIMO puede incluir un esquema de formacion de haz que regula la informacion de fase de
cada radiador de antena, controla la intensidad de la sefial de acuerdo con un angulo posicional entre una estacion
de base (0 un transmisor) y un usuario, y elimina las interferencias del entorno para mejorar el rendimiento. Por
ejemplo, la técnica MIMO puede incluir un esquema de diversidad que mantiene una distancia entre los radiadores
de la antena para mejorar el rendimiento a fin de hacer independientemente las sefiales entre los radiadores de la
antena. Por ejemplo, la técnica MIMO puede incluir un esquema de multiplexacion que hace canales auxiliares
virtuales entre los radiadores de las antenas transmisoras y receptoras, transmite diferentes datos a través de las
antenas transmisoras para aumentar una tasa de transmision. De acuerdo con una realizacion, se puede utilizar una
técnica para que una estacion de base transmita datos diferentes a través de cada antena transmisora y el
dispositivo electrénico 60 divida los datos transmitidos por medio de una sefalizacion adecuada. Por ejemplo, la
técnica MIMO 4x4 puede utilizar cuatro antenas para una estacién de base (o un transmisor) y el dispositivo
electrénico 60 (o un receptor). Por ejemplo, el circuito de comunicacion inalambrica 680 o el procesador 690 pueden
transmitir o recibir los datos a través del primer radiador de antena o,1, el segundo radiador de antena o,2, el tercer
radiador de antena 0,3, o el cuarto radiador de antena 0,4 mediante el uso de la técnica MIMO. De acuerdo con
diversas realizaciones, el tercer radiador de antena 0,3 y el cuarto radiador de antena 0,4 pueden funcionar como
antenas de diversidad.

De acuerdo con una realizacion, el circuito de comunicacion inaldmbrica 680 puede estar configurado para transmitir
y/o recibir diferentes sefales de frecuencia en una banda de frecuencia especificada a través del primer radiador de
antena o,1, el segundo radiador de antena 0,2, el tercer radiador de antena o,3, o el cuarto radiador de antena o,4.

De acuerdo con diversas realizaciones, el circuito de comunicacion inalambrica 680 puede estar configurado para
recibir sefales de frecuencia especificadas a través del primer radiador de antena o,1, el segundo radiador de
antena o,2, el tercer radiador de antena 0,3, o el cuarto radiador de antena o,4.

De acuerdo con diversas realizaciones, el dispositivo electronico 60 puede incluir ademas al menos un quinto
radiador de antena (no ilustrado) que esta dispuesto dentro del dispositivo electrénico 60 y esta conectado
eléctricamente al circuito de comunicacién inalambrica 680. El al menos un quinto radiador de antena puede estar
conectado eléctricamente a la tierra de la PCB 601. De acuerdo con cualquier realizacion, el al menos un quinto
radiador de antena puede no estar conectado eléctricamente a la tierra de la primera PCB 601. De acuerdo con
diversas realizaciones, el circuito de comunicacién inaldmbrica 680 puede estar configurado para seleccionar cuatro
de entre el primer radiador de antena o,1, el segundo radiador de antena o,2, el tercer radiador de antena o,3, el
cuarto radiador de antena o,4, y el al menos un quinto radiador de antena, y para recibir sefiales de frecuencia
especificadas a través de los cuatro radiadores de antena seleccionados.

La FIG. 7 ilustra un dispositivo electrénico en un estado desplegado de acuerdo con una realizacion de la
divulgacion.

Con referencia a la Figura 7, un dispositivo electronico 70 (por ejemplo, el dispositivo electronico 20 de la FIG. 2, el
dispositivo electronico 50 de la FIG. 5A o el dispositivo electronico 60 de la FIG. 6) puede incluir al menos una de
una primera estructura de carcasa 710, una segunda estructura de carcasa 720, una pluralidad de primeros imanes
751, 752 y 753, una pluralidad de segundos imanes 761, 762 y 763, una primera PCB 771, una segunda PCB 772,
una tercera PCB 773, una cuarta PCB 774, una primera bateria 781, una segunda bateria 782, una primera via
eléctrica 791, una segunda via eléctrica 792, una tercera via eléctrica 793, una cuarta via eléctrica 794 o una quinta
via eléctrica 795.

De acuerdo con una realizacion, la primera estructura de carcasa 710 puede incluir un primer miembro lateral 711y
un primer miembro de soporte 712. Por ejemplo, el primer miembro lateral 711 (por ejemplo, el primer miembro
lateral 211 de la FIG. 2) puede incluir una primera parte conductora B1 (por ejemplo, la primera parte conductora A1
de la FIG. 6), una segunda parte conductora B2 (por ejemplo, la segunda parte conductora A2 de la FIG. 6), una
tercera parte conductora B3 (por ejemplo, la tercera parte conductora A3 de la FIG. 6), una cuarta parte conductora
B4 (por ejemplo, la cuarta parte conductora A4 de la FIG. 6), una quinta parte conductora B5 (por ejemplo, la quinta
parte conductora A5 de la FIG. 6), o una sexta parte conductora B6 (por ejemplo, la sexta parte conductora A6 de la
FIG. 6), y puede incluir una primera parte aislante 741 (por ejemplo, la primera parte aislante 641 de la FIG. 6)), una
segunda parte aislante (por ejemplo, la segunda parte aislante 642 de la FIG. 6)), una tercera parte aislante 743 (por
ejemplo, la tercera parte aislante 643 de la FIG. 6), una cuarta parte aislante 744 (por ejemplo, la cuarta parte
aislante 644 de la FIG. 6), o una quinta parte aislante 745 (por ejemplo, la quinta parte aislante 645 de la FIG. 6). De
acuerdo con una realizacion, el primer miembro de soporte 712 (por ejemplo, el primer miembro de soporte 410 de la
FIG. 4) puede incluir una primera parte conductora interior 712a que esta formada integralmente con la al menos una
parte conductora (por ejemplo, la primera parte conductora B1, la segunda parte conductora B2, la tercera parte
conductora B3, la cuarta parte conductora B4, la quinta parte conductora B5, o la sexta parte conductora B6) del
primer miembro lateral 711, o esta fisicamente conectada a ella. De acuerdo con una realizacion, el primer miembro
de soporte 712 puede incluir una primera parte interior no conductora 712b unida a la primera parte interior
conductora 712a. Por ejemplo, la primera parte aislante 741, la segunda parte aislante 742, la tercera parte aislante
743, la cuarta parte aislante 744, o la quinta parte aislante 745 pueden estar formadas integralmente con la primera
parte interior no conductora 712b o estar fisicamente conectadas a ella.
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De acuerdo con una realizacion, la segunda estructura de carcasa 720 puede incluir un segundo miembro lateral 721
y un segundo miembro de soporte 722. Por ejemplo, el segundo miembro lateral 721 (por ejemplo, el segundo
miembro lateral 221 de la FIG. 2) puede incluir una séptima parte conductora B7 (por ejemplo, la séptima parte
conductora A7 de la FIG. 6), una octava parte conductora B8 (por ejemplo, la octava parte conductora A8 de la FIG.
6), una novena parte conductora B9 (por ejemplo, la novena parte conductora A9 de la FIG. 6), una décima parte
conductora B10 (por ejemplo, la décima parte conductora A10 de la FIG. 6), una undécima parte conductora B11
(por ejemplo, la undécima parte conductora A11 de la FIG. 6), o una duodécima parte conductora B12 (por ejemplo,
la duodécima parte conductora A12 de la FIG. 6), y puede incluir una sexta parte aislante 746 (por ejemplo, la sexta
parte aislante 646 de la FIG. 6), una séptima parte aislante 747 (por ejemplo, la séptima parte aislante 647 de la FIG.
6), una octava parte aislante 748 (por ejemplo, la octava parte aislante 648 de la FIG. 6), una novena parte aislante
749 (por ejemplo, la novena parte aislante 649 de la FIG. 6), o una décima parte aislante 750 (por ejemplo, la décima
parte aislante 650 de la FIG. 6). De acuerdo con una realizacion, el segundo miembro de soporte 722 (por ejemplo,
el segundo miembro de soporte 420 de la FIG. 4) puede incluir una segunda parte conductora interior 722a que esta
formada integralmente con o esta fisicamente conectada a la al menos una parte conductora (por ejemplo, la
séptima parte conductora B7, la octava parte conductora B8, la novena parte conductora B9, la décima parte
conductora B10, la undécima parte conductora B11, o la duodécima parte conductora B12) del segundo miembro
lateral 721. De acuerdo con una realizacion, el segundo miembro de soporte 722 puede incluir una segunda parte
interior no conductora 722b unida a la segunda parte interior conductora 722a. Por ejemplo, la sexta parte aislante
746, la séptima parte aislante 747, la octava parte aislante 748, la novena parte aislante 749, o la décima parte
aislante 750 pueden estar formadas integralmente con la segunda parte interior no conductora 722b o estar
fisicamente conectadas a ella.

De acuerdo con una realizacion, la primera PCB 771 y/o la segunda PCB 772 pueden estar unidas al primer
miembro de soporte 712 por medio de elementos de fijacion tales como tornillos. De acuerdo con una realizacion,
cuando se ve sobre una segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2 o la segunda cara 5002 de la
FIG. 5A), la primera PCB 771 puede estar dispuesta mas cerca de la quinta parte conductora B5 que de la segunda
parte conductora B2, y la segunda PCB 772 puede estar dispuesta mas cerca de la segunda parte conductora B2
que de la quinta parte conductora B5. De acuerdo con varias realizaciones, la primera placa 451 de la FIG. 4 o la
primera PCB 601 de la FIG. 6 puede incluir la primera PCB 771 y la segunda PCB 772.

Por ejemplo, diversos elementos tales como un modulo de camara (por ejemplo, una camara 7711 y un flash 7712),
un moédulo de sensor 7713 (por ejemplo, un médulo de sensor 6ptico tales como un sensor de huellas digitales), un
modulo de comunicacion inalambrica (por ejemplo, el moédulo de comunicacion inalambrica 192 de la FIG. 1), y un
procesador (por ejemplo, el procesador 120 de la FIG. 1) puede estar dispuesta en la primera PCB 771. De acuerdo
con varias realizaciones, uno o mas componentes 245 de la FIG. 2 puede estar montado en la primera PCB 771, o
puede estar conectado eléctricamente a la primera PCB 771. De acuerdo con varias realizaciones, los dispositivos
de entrada de teclas 7714 y 7715 (por ejemplo, los dispositivos de entrada de teclas 243 de la FIG. 2) pueden estar
dispuestos en un orificio pasante (no ilustrado) formado en al menos una parte (por ejemplo, la sexta parte
conductora B6) del primer miembro lateral 711, y estar conectado eléctricamente a la primera PCB 771.

Por ejemplo, diversos elementos tales como un conector 7721 (por ejemplo, un conector USB) que corresponde a un
orificio del conector 7722 (por ejemplo, el orificio del conector 244 de la FIG. 2) formado en la segunda parte
conductora B2, un micréfono 7723 que corresponde a un orificio de micréfono (por ejemplo, el orificio de micréfono
241 de la FIG. 2), o un altavoz (no ilustrado) que corresponde a un orificio de altavoz (por ejemplo, el orificio de
altavoz 242 de la FIG. 2) puede estar dispuesta en la segunda PCB 772.

De acuerdo con una realizacion, la primera PCB 771 puede incluir un quinto conector 7716, y la segunda PCB 772
puede incluir un sexto conector 7726. El quinto conector 7716 y el sexto conector 7726 pueden estar conectados
eléctricamente a través de la tercera via eléctrica 793 tal como un FPCB. La primera PCB 771 y la segunda PCB
772 pueden intercambiar varias sefiales a través de la tercera via eléctrica 793.

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002
de la FIG. 2 o la segunda cara 5002 de la FIG. 5A), la primera bateria 781 puede estar dispuesta entre la primera
PCB 771 y la segunda PCB 772. De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por
ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2), la primera bateria 781 puede ser rectangular. De acuerdo con una
realizacion, cuando se ve por encima de la segunda cara, el quinto conector 7716 puede estar dispuesto entre la
primera bateria 781 y la quinta parte conductora B5. De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de la
segunda cara, el sexto conector 7726 puede estar dispuesto entre la primera bateria 781 y la segunda parte
conductora B2. Por ejemplo, el quinto conector 7716 o el sexto conector 7726 pueden estar dispuestos alrededor de
la primera bateria 781 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm). De acuerdo con una realizacion, cuando
se ve por encima de la segunda cara, la tercera via eléctrica 793 (por ejemplo, FPCB) puede estar dispuesta a
través de la primera bateria 781.

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002
de la FIG. 2), la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 (por ejemplo, el al menos un primer iman 550 de la
FIG. 5A) puede estar dispuesta a lo largo de la tercera cara lateral 731 (por ejemplo, la tercera cara lateral 631 de la
FIG. 6) que esta formado por el primer miembro lateral 711. De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por
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encima de la segunda cara, la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 puede estar dispuesta alrededor de la
tercera cara lateral 731 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm). De acuerdo con una realizacion, la
pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 puede estar dispuesta alrededor de una parte B31 de la tercera parte
conductora B3 que es sustancialmente paralela al eje de plegado A, o alrededor de una parte B61 de la sexta parte
conductora B6 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 10 mm). Por ejemplo, cuando se ve por encima de la
segunda cara, un primer iman 751 puede estar al menos parcialmente dispuesto entre la parte B31 de la tercera
parte conductora B3 y la primera bateria 781. Por ejemplo, cuando se ve por encima de la segunda cara, los otros
primeros imanes 752, y 753 pueden estar al menos parcialmente dispuestos entre la parte B61 de la sexta parte
conductora B6 y la primera bateria 781.

De acuerdo con una realizacion, la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 pueden estar dispuestos en un
primer espacio (por ejemplo, el primer espacio 512 de la FIG. 5A) formado alrededor de la tercera cara lateral 731.
De acuerdo con una realizacion, el primer espacio puede ser un espacio formado entre el primer miembro lateral 711
y el primer miembro de soporte 712. De acuerdo con varias realizaciones, el primer espacio puede estar formado en
el primer miembro lateral 711 o en una porcion del primer miembro de soporte 712 que esta cerca del primer
miembro lateral 711 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm). Por ejemplo, cuando se ve por encima de la
segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2), al menos una parte del primer espacio puede estar
dispuesta entre la tercera cara lateral 731 y la primera pila 781.

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002
de la FIG. 2), al menos algunos de la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 pueden no solapar la primera
PCB 771 y/o la segunda PCB 772. De acuerdo con varias realizaciones (no ilustradas), al menos uno de los
primeros imanes puede estar dispuesto en varias otras posiciones que estan cerca de la tercera cara lateral 731. Por
ejemplo, cuando se ve por encima de la segunda cara, al menos uno de los primeros imanes puede estar dispuesto
entre la parte B61 de la sexta parte conductora B6 y la primera PCB 771. Por ejemplo, cuando se ve por encima de
la segunda cara, al menos uno de los primeros imanes puede estar dispuesto entre la parte B31 de la tercera parte
conductora B3 y la segunda PCB 772.

De acuerdo con una realizacion, la tercera PCB 773 y/o la cuarta PCB 774 pueden estar unidas al segundo miembro
de soporte 722 por medio de elementos de fijacion, tales como tornillos. De acuerdo con una realizacion, cuando se
ve sobre una cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la FIG. 2 o la cuarta cara 5004 de la FIG. 5A), la
tercera PCB 773 puede estar dispuesta mas cerca de la undécima parte conductora B11 que de la octava parte
conductora B8, y la cuarta PCB 774 puede estar dispuesta mas cerca de la octava parte conductora B8 que de la
undécima parte conductora B11. De acuerdo con varias realizaciones, la segunda placa 452 de la FIG. 4 puede
incluir la tercera PCB 773 y la cuarta PCB 774. De acuerdo con varias realizaciones, varios elementos tales como la
subpantalla 293 de la FIG. 2 o el dispositivo electronico 544 de la FIG. 5A puede estar conectado eléctricamente a la
tercera PCB 773 y/o a la cuarta PCB 774, o puede estar montado en la tercera PCB 773 y/o en la cuarta PCB 774.

De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la
FIG. 2 o la cuarta cara 5004 de la FIG. 5A), la segunda bateria 782 puede estar dispuesta entre la tercera PCB 773 y
la cuarta PCB 774. De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la
cuarta cara 2004 de la FIG. 2), la segunda bateria 782 puede ser rectangular.

De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la
FIG. 2), la pluralidad de segundos imanes 761, 762 y 763 (por ejemplo, el al menos un segundo iman 560 de la FIG.
5A) puede estar dispuesta a lo largo de la sexta cara lateral 732 (por ejemplo, la sexta cara lateral 632 de la FIG. 6)
que esta formada por el segundo miembro lateral 721. De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de
la cuarta cara, la pluralidad de segundos imanes 761, 762 y 763 pueden estar dispuestos alrededor de la sexta cara
lateral 732 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm). De acuerdo con una realizacion, la pluralidad de
segundos imanes 761, 762 y 763 puede estar dispuesta alrededor de una parte B91 de la novena parte conductora
B9 que es sustancialmente paralela al eje de plegado A, o alrededor de una parte B121 de la duodécima parte
conductora B12 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 10 mm). Por ejemplo, cuando se ve por encima de la
cuarta cara, un segundo iman 761 puede estar al menos parcialmente dispuesto entre la parte B91 de la novena
parte conductora B9 y la segunda bateria 782. Por ejemplo, cuando se ve por encima de la cuarta cara, los otros
segundos imanes 762, y 763 pueden estar al menos parcialmente dispuestos entre la parte B121 de la duodécima
parte conductora B12 y la segunda bateria 782.

De acuerdo con una realizacién, la pluralidad de segundos imanes 761, 762 y 763 pueden estar dispuestos en un
segundo espacio (por ejemplo, el segundo espacio 522 de la FIG. 5A) que se forma alrededor de la sexta cara
lateral 732. De acuerdo con una realizacion, el segundo espacio puede ser un espacio formado entre el segundo
miembro lateral 721 y el segundo miembro de soporte 722. De acuerdo con varias realizaciones, el segundo espacio
puede estar formado en el segundo miembro lateral 721, o en una porcion del segundo miembro de soporte 722 que
esta cerca del segundo miembro lateral 721 (por ejemplo, dentro de aproximadamente 20 mm). Por ejemplo, cuando
se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la FIG. 2), al menos una parte del segundo
espacio puede estar dispuesta entre la sexta cara lateral 732 y la segunda bateria 782.

De acuerdo con una realizacion, cuando se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la
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FIG. 2), al menos algunos de la pluralidad de segundos imanes 761, 762 y 763 pueden no solapar la tercera PCB
773 ylo la cuarta PCB 774. De acuerdo con varias realizaciones (no ilustradas), al menos uno de los segundos
imanes puede estar dispuesto en varias posiciones que estan cerca de la sexta cara lateral 732. Por ejemplo,
cuando se ve por encima de la cuarta cara, al menos uno de los segundos imanes puede estar dispuesto entre la
parte B121 de la duodécima parte conductora B12 y la tercera PCB 773. Por ejemplo, cuando se ve por encima de la
cuarta cara, al menos uno de los segundos imanes puede estar dispuesto entre la parte B91 de la novena parte
conductora B9 y la cuarta PCB 774.

De acuerdo con una realizacion, la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 y la pluralidad de segundos imanes
761, 762 y 763 pueden estar dispuestos para estar alineados o enfrentados entre si en el estado plegado del
dispositivo electrénico 70 (véase la FIG. 5B). El estado plegado del dispositivo electrénico 70 puede ser mantenido
por fuerzas de atraccion entre la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 y la pluralidad de segundos imanes
761,762y 763.

De acuerdo con una realizacion, el primer iman 751, 752 o 753 puede incluir un primer polo magnético (por ejemplo,
el primer polo magnético 550a de la FIG. 5A) y un segundo polo magnético (por ejemplo, el segundo polo magnético
550b de la FIG. 5A), ambos con polaridades diferentes entre si. El primer iman 751, 752, o 753 puede estar
dispuesto de forma que el primer polo magnético del mismo esté dirigido en una primera direccion (por ejemplo, la
primera direccion 501 de la FIG. 5A) y el segundo polo magnético del mismo esta dirigido en una segunda direccién
(por ejemplo, la segunda direccién 502 de la FIG. 5A). El segundo iman 761, 762 o 763 puede incluir un tercer polo
magnético (por ejemplo, el tercer polo magnético 560a de la FIG. 5A) y un cuarto polo magnético (por ejemplo, el
cuarto polo magnético 560b de la FIG. 5A), ambos con polaridades diferentes entre si. El segundo iman 761, 762 o
763 puede estar dispuesto de forma que el tercer polo magnético del mismo esté dirigido en una tercera direccion
(por ejemplo, la tercera direccion 503 de la FIG. 5A) y el cuarto polo magnético del mismo esta dirigido en una cuarta
direccion (por ejemplo, la cuarta direccion 504 de la FIG. 5A). De acuerdo con una realizacion, el primer polo
magnético y el tercer polo magnético pueden tener las polaridades (por ejemplo, la polaridad S o N) diferentes entre
si.

De acuerdo con diversas realizaciones, las polaridades de la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 pueden
estar dispuestas para ser iguales entre si. De acuerdo con varias realizaciones, las polaridades de un primer iman
de la pluralidad de primeros imanes 751, 752 y 753 pueden estar dispuestas para ser diferentes de las del otro
primer iman.

De acuerdo con diversas realizaciones, las posiciones o el nimero de los primeros imanes dispuestos en la primera
estructura de carcasa 710 o los segundos imanes dispuestos en la segunda estructura de carcasa 720 no se limitan
al ejemplo ilustrado en la FIG. 7, y se pueden modificar.

De acuerdo con la invencion, la primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792 pueden conectar
eléctricamente la primera PCB 771 y la segunda PCB 772. Cuando se observa sobre la segunda cara (por ejemplo,
la segunda cara 2002 de la FIG. 2, una parte de la primera via eléctrica 791 y/o una parte de la segunda via eléctrica
792 estan dispuestas en el primer espacio (por ejemplo, el primer espacio 512 de la FIG. 5A) formado alrededor de
la tercera cara lateral 731. Por ejemplo, una parte de la primera via eléctrica 791 y/o una parte de la segunda via
eléctrica 792 pueden estar dispuestas en el primer espacio junto con la pluralidad de primeros imanes 751y 752.

De acuerdo con una realizacion, la pluralidad de primeros imanes 751 y 752 puede incluir rebajes (por ejemplo, el
rebaje 553 de la FIG. 5A), una parte de la primera via eléctrica 791 y/o una parte de la segunda via eléctrica 792
pueden estar dispuestas en los rebajes.

De acuerdo con una realizacion, la primera via eléctrica 791 o la segunda via eléctrica 792 puede ser un cableado
(por ejemplo, una linea de transmisién) para al menos un sistema de antena. Por ejemplo, la primera via eléctrica
791 o la segunda via eléctrica 792 puede ser una linea de transmision para un sistema de antena (por ejemplo, el
primer sistema de antena 6801 de la FIG. 6) que utiliza la segunda parte conductora B2, y/o una linea de transmisién
para un sistema de antena (por ejemplo, el segundo sistema de antena 6802 de la FIG. 6) que utiliza la tercera parte
conductora B3.

De acuerdo con una realizacion, la cuarta via eléctrica 794 (por ejemplo, una FPCB) o la quinta via eléctrica 795 (por
ejemplo, una FPCB) pueden conectar eléctricamente la primera PCB 771 y la tercera PCB 773 que estan
respectivamente dispuestas en la primera estructura de carcasa 710 y la segunda estructura de carcasa 720 a
través de la estructura de bisagra (por ejemplo, la estructura de bisagra 530 de la FIG. 5A).

De acuerdo con diversas realizaciones, el dispositivo electronico 70 puede incluir al menos una quinta via eléctrica
(no ilustrada) que conecta eléctricamente la tercera PCB 773 y la cuarta PCB 774. De acuerdo con varias
realizaciones, cuando se ve por encima de la cuarta cara (por ejemplo, la cuarta cara 2004 de la FIG. 2), al menos
una parte de la quinta via eléctrica puede estar dispuesta en el segundo espacio (por ejemplo, el segundo espacio
522 de la FIG. 5A) formado alrededor de la sexta cara lateral 732). De acuerdo con varias realizaciones, al menos
una parte de la quinta via eléctrica puede estar dispuesta en el segundo espacio junto con la pluralidad de segundos
imanes 761 y 762. De acuerdo con varias realizaciones, la pluralidad de segundos imanes 761 y 762 puede incluir
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rebajes como los primeros imanes (por ejemplo, el primer iman 550 de la FIG. 5A), y una parte de la quinta via
eléctrica puede estar dispuesta en el rebaje.

De acuerdo con una realizacion, la primera via eléctrica 791 o la segunda via eléctrica 792 puede ser un cable
coaxial. De acuerdo con varias realizaciones, la primera via eléctrica 791 o la via eléctrica 792 pueden ser varios
otros miembros conductores.

La FIG. 8A ilustra una parte de un dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion de la divulgacion.

La FIG. 8B es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea A-A en un dispositivo electronico de la FIG. 8A de
acuerdo con una realizacion de la divulgacion.

Las FIGS. 9A, 9B, 9C, 9D y 9E son vistas en seccion de varios primeros imanes de acuerdo con varias realizaciones
de la divulgacion.

Con referencia a las FIGS. 8A y 8B, el dispositivo electrénico 70 puede incluir al menos una de la segunda parte
conductora B2, la tercera parte conductora B3, la sexta parte conductora B6, las primeras partes conductoras
interiores 802, 803 y 806, los soportes interiores 813, 814, 815, 816 y 817, la primera parte interior no conductora
712b, la primera PCB 771, la segunda PCB 772, la primera bateria 781 o la pluralidad de primeros imanes 751 y
752.

Con referencia a la Figura 8A, cuando se ve sobre la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG.
2), las primeras partes conductoras internas 802, 803 y 806 (por ejemplo, la primera parte conductora interna 712a
de la FIG. 7) puede incluir, por ejemplo, la primera parte conductora interna 802 que esta conectada a la segunda
parte conductora B2, la primera parte conductora interna 803 que esta conectada a la tercera parte conductora B3, o
la primera parte conductora interna 806 que esta conectada a la sexta parte conductora B6. Cuando se observa
sobre la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2), los soportes interiores 813, 814, 815y 816
pueden incluir los soportes interiores 813, 814 y 815 que rodean al menos parcialmente la primera bateria 781, y el
soporte interior 816 que esta dispuesto al menos parcialmente entre la primera bateria 781 y una pantalla 840. Con
referencia a la FIG. 8B, el soporte interior 817 puede enfrentar una cara 7521 del primer iman 752 dirigida en una
primera direccion 8001 (por ejemplo, la primera direccion 201 de la FIG. 2).

De acuerdo con diversas realizaciones, al menos algunos de los soportes interiores 813, 814, 815, 816 y 817 se
pueden llevar a cabo en la primera parte interior no conductora 712b.

De acuerdo con una realizacion, la primera via eléctrica 791 puede incluir un primer terminal (0 un primer conector)
7911 para la conexion eléctrica con la primera PCB 771, y un segundo terminal (0 un segundo conector) 7912 para
la conexion eléctrica con la segunda PCB 772. De acuerdo con una realizacion, la segunda via eléctrica 792 puede
incluir un tercer terminal (o un tercer conector) 7923 para la conexién eléctrica con la primera PCB 771, y un cuarto
terminal (o un cuarto conector) 7924 para la conexioén eléctrica con la segunda PCB 772. La primera PCB 771 puede
incluir un conector (no ilustrado) para la conexién eléctrica con el primer terminal 7911, y un conector (no ilustrado)
para la conexion eléctrica con el tercer terminal 7923. La segunda PCB 772 puede incluir un conector (no ilustrado)
para la conexion eléctrica con el segundo terminal 7912, y un conector (no ilustrado) para la conexion eléctrica con
el cuarto terminal 7924.

De acuerdo con cualquier realizacion, el primer terminal 7911 o el tercer terminal 7923 pueden estar conectados a la
primera PCB 771 por medio de un material de unién conductor tal como la soldadura. De acuerdo con cualquier
realizacion, el segundo terminal 7912 o el cuarto terminal 7924 se pueden conectar a la segunda PCB 772 por medio
de un material de unién conductor tales como la soldadura.

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002
de la FIG. 2), la primera bateria 781 puede estar dispuesta entre el primer terminal 7911 y el segundo terminal 7912,
y/o entre el tercer terminal 7923 y el cuarto terminal 7924.

En una realizacién, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, el segundo terminal 7912 y/o el cuarto terminal 7924 pueden
estar dispuestos mas cerca de la segunda parte aislante 742 que de la primera parte aislante 741.

De acuerdo con una realizacion, la primera parte conductora interior 802 conectada a la segunda parte conductora
B2 puede estar conectada eléctricamente a la segunda PCB 772. Por ejemplo, la primera parte conductora interior
802 puede incluir una porcion proyectada 802a para cubrir parcialmente la segunda PCB 772. Entre la porciéon
proyectada 802a y la segunda PCB 772 se puede disponer un miembro de uniéon conductor (por ejemplo, una
soldadura) o un miembro conductor flexible (por ejemplo, un clip en forma de C), un pogo-pin, un resorte, un poron
conductor, una goma conductora, una cinta conductora o un conector de cobre).

De acuerdo con una realizacion, la segunda parte conductora B2 puede estar conectada eléctricamente a un circuito
de comunicacion inalambrica (por ejemplo, el médulo de comunicacion inalambrica 192 de la FIG. 1) o el circuito de
comunicacion inalambrica 680 de la FIG. 6), que esta dispuesto en la primera PCB 771, a través de la primera via
eléctrica 791 o la segunda via eléctrica 792, y ser operado como un radiador de antena (por ejemplo, el primer
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radiador de antena o,1 de la FIG. 6). De acuerdo con diversas realizaciones, la primera parte conductora interior 802
también puede funcionar como un radiador de antena junto con la segunda parte conductora B2. De acuerdo con
una realizacion, la porcion proyectada 802a se puede convertir en una estructura de alimentacién para el radiador de
antena que incluye la segunda parte conductora B2. En una realizacién, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, la porcion
proyectada 802a utilizada como la estructura de alimentacion puede estar dispuesta mas cerca de la segunda parte
aislante 742 que de la primera parte aislante 741.

En una realizacién, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, el segundo terminal 7912 y/o el cuarto terminal 7924 pueden
estar dispuestos para separarse de la porcion proyectada 802a utilizada como estructura de alimentacion por debajo
de una distancia establecida (por ejemplo, aproximadamente 30 mm). De este modo, el rendimiento de la radiacion
de la antena de un sistema de antena (por ejemplo, el primer sistema de antena 6801 de la FIG. 6) mediante el uso
de la segunda parte conductora B2 se puede asegurar.

De acuerdo con una realizacion, la primera parte conductora interior 803 conectada a la tercera parte conductora B3
puede estar conectada eléctricamente a la segunda PCB 772. Por ejemplo, la primera parte conductora interior 803
puede incluir porciones proyectadas 803a, 803b y 803c para cubrir parcialmente la segunda PCB 772. Entre las
porciones proyectadas 803a, 803b y 803c y la segunda PCB 772) se puede disponer un miembro de unién
conductor (por ejemplo, una soldadura) o un miembro conductor flexible (por ejemplo, un clip C, un pogo-pin, un
resorte, un poron conductor, una goma conductora, una cinta conductora o un conector de cobre). De acuerdo con
una realizacion, la tercera parte conductora B3 puede estar conectada eléctricamente al circuito de comunicacion
inaldmbrica (por ejemplo, el médulo de comunicacién inalambrica 192 de la FIG. 1) o el circuito de comunicacién
inalambrica 680 de la FIG. 6), que esta dispuesto en la primera PCB 771, a través de la primera via eléctrica 791 o la
segunda via eléctrica 792, y ser operado como un radiador de antena (por ejemplo, el segundo radiador de antena
0,2 de la FIG. 6). De acuerdo con diversas realizaciones, la primera parte conductora interior 803 también puede
funcionar como un radiador de antena junto con la tercera parte conductora B3. De acuerdo con una realizacion, al
menos una de las porciones proyectadas 803a, 803b y 803c se puede convertir en una estructura de alimentacion
para el radiador de antena que incluye la tercera parte conductora B3. De acuerdo con varias realizaciones, algunas
de las porciones proyectadas 803a, 803b y 803c se pueden convertir en una parte de tierra que esta conectada
eléctricamente a la tierra de la segunda PCB 772.

En una realizacion, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, la porcidon proyectada 803a, 803b u 803c utilizada como
estructura de alimentacion puede estar dispuesta mas cerca de la segunda parte aislante 742 que de la quinta parte
aislante 745.

En una realizacién, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, el segundo terminal 7912 y/o el cuarto terminal 7924 pueden
estar dispuestos para separarse de la porcion proyectada 803a, 803b, o 803c utilizada como estructura de
alimentacion por debajo de una distancia establecida (por ejemplo, aproximadamente 30 mm). De este modo, el
rendimiento de la radiacion de la antena de un sistema de antena (por ejemplo, el segundo sistema de antena 6802
de la FIG. 6) mediante el uso de la tercera parte conductora B3 se puede asegurar.

En una realizacién, con referencia a las FIGS. 7 y 8A, el segundo terminal 7912 y/o el cuarto terminal 7924 pueden
estar dispuestos mas cerca de la segunda parte aislante 742 que la primera parte aislante 741 y la quinta parte
aislante 745. De este modo, el rendimiento de radiacion de la antena de un sistema de antena (por ejemplo, el
primer sistema de antena 6801 de la FIG. 6) mediante el uso de la segunda parte conductora B2, y/o el sistema de
antena (por ejemplo, el segundo sistema de antena 6802 de la FIG. 6) mediante el uso de la tercera parte
conductora B3 se puede asegurar.

Cuando el segundo terminal 7912 y/o el cuarto terminal 7924 estan dispuestos mas cerca de la segunda parte
aislante 742 que la primera parte aislante 741 y la quinta parte aislante 745, la primera via eléctrica 791 y/o la
segunda via eléctrica 792 pueden estar dispuestas en el primer espacio (por ejemplo, el primer espacio 512 de la
FIG. 5A) formado alrededor de la tercera cara lateral 731 junto con la pluralidad de primeros imanes 751 y 752. Esta
estructura de disposicion puede hacer que el dispositivo electrénico 70 sea delgado y al mismo tiempo asegurar el
rendimiento de radiacion de la antena del sistema de antena (por ejemplo, el primer sistema de antena 6801 de la
FIG. 6) mediante el uso de la segunda parte conductora B2, y/o el sistema de antena (por ejemplo, el segundo
sistema de antena 6802 de la FIG. 6) mediante el uso de la tercera parte conductora B3.

Con referencia a la FIG. 8B, el primer iman 752 puede estar dispuesto en un primer espacio 800 (por ejemplo, el
primer espacio 512 de la FIG. 5A) que esta formada por la sexta parte conductora B6, las partes conductoras
interiores 806 y los soportes interiores 813 y 817. De acuerdo con una realizacion, el primer iman 752 puede incluir
una cara frontal 7521 (por ejemplo, la cara 551 de la FIG. 5B) que se dirige sustancialmente en una primera
direccion 8001 (por ejemplo, la primera direccion 201 de la FIG. 2 o la primera direccion 501 de la FIG. 5A), una cara
posterior 7522 que esta dispuesta en un lado opuesto a la cara frontal 7521, una primera cara lateral 7523 que se
enfrenta a la sexta parte conductora B6, y una segunda cara lateral 7524 que se enfrenta a la primera bateria 781.
De acuerdo con una realizacion, la parte conductora interior 806 puede estar dispuesta entre la sexta parte
conductora B6 y la primera cara lateral 7523 del primer iman 752. El soporte interior 813 puede estar dispuesto entre
la primera bateria 781 y la segunda cara lateral 7524 del primer iman 752. El soporte interior 817 puede estar
dispuesto para enfrentar la cara frontal 7521 del primer iman 752.
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De acuerdo con una realizacion, el soporte interior 817 puede estar formado por un material no conductor para no
apantallar una fuerza magnética del primer iman 751.

De acuerdo con diversas realizaciones, para asegurar el rendimiento de la radiacion de la antena de un sistema de
antena (por ejemplo, el cuarto sistema de antena 6804 de la FIG. 6) mediante el uso de la sexta parte conductora
B6, la parte conductora interior 806 puede ser sustituida por un material no conductor, y se lleva a cabo, por ejemplo,
en la primera parte interior no conductora 712b.

De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 8B, un material no magnetizado puede estar
dispuesto en al menos una regién parcial del primer iman 752 de forma que un campo magnético generado por el
primer iman 752 no distribuya sustancialmente una fuerza magnética en una segunda direccién 8002 y/o una quinta
o sexta direccion 8005 u 8006 ortogonal a la segunda direccion 8002. De acuerdo con una realizacion, el material no
magnetizado puede estar dispuesto en al menos una regién parcial del primer iman 752 de forma que el campo
magnético generado por el primer iman 752 distribuya sustancialmente la fuerza magnética en la primera direccion
8001. Por ejemplo, el material no magnetizado puede incluir un metal amorfo tal como una cinta amorfa,
policarbonato o epoxi.

De acuerdo con diversas realizaciones, la parte conductora interna 806 y/o la sexta parte conductora B6 pueden
incluir una capa formada por un material no magnetizado (por ejemplo, un metal amorfo tal como una cinta amorfa,
policarbonato o epoxi) que esta al menos parcialmente dispuesto entre el primer iman 752 y la sexta parte
conductora B6 para no ser magnetizado por el primer iman 752. Por ejemplo, la capa puede estar formada en forma
de lamina que se puede fijar al primer iman 752, o puede estar formada por un revestimiento.

De acuerdo con diversas realizaciones, una cara (no ilustrada) del primer iman 752 por la que se forma un rebaje
801 puede estar revestida con un material no magnetizado, y de este modo se puede reducir la influencia que el
campo magnético generado por el primer iman 752 produce sobre la primera via eléctrica 791 y la segunda via
eléctrica 792.

De acuerdo con diversas realizaciones, el primer iman 751, 752, o 753 puede ser un iman de escudo. El iman de
proteccion puede ser una sustancia magnética metalica que imparte directividad a las lineas de fuerza magnética
formadas entre los polos N y S del iman. El iman de proteccién permite distribuir una fuerza magnética en la primera
direccion 8001 que se dirige sustancialmente a una segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002 de la FIG. 2).
De acuerdo con una realizacion, el iman de proteccion puede incluir una estructura de proteccion que incluye un
iman y una sustancia ferromagnética (por ejemplo, hierro) unida a una regién parcial del iman.

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la pantalla 840, una parte 845 de la pantalla 840 puede
estar dispuesta para solapar una parte de la cara frontal 7521 del primer iman 752. De acuerdo con varias
realizaciones, cuando se ve por encima de la pantalla 840, al menos una parte de la cara frontal 7521 del primer
iman 752 puede estar dispuesta para solapar la pantalla 840.

De acuerdo con una realizacion, el primer iman 752 dispuesto en el primer espacio 800 puede incluir el rebaje 801
(por ejemplo, el rebaje 553 de la FIG. 5A) para disponer la primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792.
Por ejemplo, el rebaje 801 puede tener una forma en la que se elimina una porcidon de esquina en la que se
encuentran la cara posterior 7522 y la segunda cara lateral 7524 del primer iman 752. Una estructura en la que la
primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792 se disponen en el rebaje 801 puede aumentar la eficiencia
espacial para disponer la primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792 en un espacio interno confinado del
dispositivo electronico 70 junto con el primer iman 752.

De acuerdo con diversas realizaciones, una estructura de seccion transversal del primer iman 751 tomada a lo largo
de otra linea B-B en el dispositivo electronico 70 de la FIG. 8A puede ser equivalente a cuando al menos una parte
de la primera parte conductora interior 806 conectada a la sexta parte conductora B6 en la FIG. 8B se sustituye por
la primera parte interior no conductora 712b.

De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 9A, un primer iman 952a dispuesto en el primer
espacio 800 puede tener una forma en la que se elimina una porcion de esquina en la que se encuentran la cara
frontal 7521 y la segunda cara lateral 7524 del primer iman 952a.

De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 9B, un primer iman 952b dispuesto en el primer
espacio 800 puede tener una forma en la que se elimina una porcion de esquina en la que se encuentran la cara
posterior 7522 y la primera cara lateral 7523 del primer iman 952b.

De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 9C, un primer iman 952c dispuesto en el primer
espacio 800 puede tener una forma en la que se elimina una porcion de esquina en la que se encuentran la cara
frontal 7521 y la primera cara lateral 7523 del primer iman 952c.

De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 9D, un primer iman 952d dispuesto en el primer
espacio 800 se puede llevar a cabo para tener un rebaje 801c abollado en la cara posterior 7522 en la primera
direccion 8001.
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De acuerdo con diversas realizaciones, con referencia a la FIG. 9E, un primer iman 952e dispuesto en el primer
espacio 800 se puede llevar a cabo para tener un orificio pasante 801e para disponer la primera via eléctrica 791 y
la segunda via eléctrica 792.

La FIG. 10A ilustra un dispositivo electréonico de acuerdo con una realizacion de la divulgacion.

La FIG. 10B es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea D-D de un primer iman y una via eléctrica de un
dispositivo electronico de la FIG. 10A de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

Con referencia a la FIG. 10A, en una realizacion, un dispositivo electronico 1000 (por ejemplo, el dispositivo
electronico 20 de la FIG. 2, el dispositivo electronico 50 de la FIG. 5A o el dispositivo electrénico 70 de la FIG. 7)
puede incluir una primera PCB (por ejemplo, la primera PCB 771 de la FIG. 7), una primera bateria 1081 (por
ejemplo, la primera bateria 781 de la FIG. 7), un primera iman 1050 (por ejemplo, el primer iman 751 de la FIG. 7), o
un dispositivo de entrada de teclas 1090 (por ejemplo, el dispositivo de entrada de teclas 7715 de la FIG. 7).

De acuerdo con una realizacién, cuando se ve por encima de la segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 2002
de la FIG. 2), una via eléctrica 1091 tal como un FPCB que esta conectado eléctricamente entre el dispositivo de
entrada de teclas 1090 y la primera PCB 1071 se puede superponer al primer iman 1050.

Con referencia a la FIG. 10B, el primer iman 1050 puede incluir un rebaje 1053 que puede albergar la via eléctrica
1091. Una estructura en la que la via eléctrica 1091 se dispone en el rebaje 1053 puede aumentar la eficiencia
espacial para disponer la via eléctrica 1091 en un espacio interno confinado del dispositivo electrénico 1000 junto
con el primer iman 1050.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, un dispositivo electronico (por ejemplo, un dispositivo electronico
50 de la FIG. 5A) puede incluir una carcasa plegable (por ejemplo, una carcasa plegable 500 de la FIG. 5A). La
carcasa plegable puede incluir una estructura de bisagra (por ejemplo, una estructura de bisagra 530 de la FIG. 5A).
La carcasa plegable puede incluir una primera estructura de carcasa (por ejemplo, una primera estructura de
carcasa 510 de la FIG. 5A), que tiene una primera cara (por ejemplo, una primera cara 5001 de la FIG. 5A) que esta
conectada a la estructura de bisagra y se dirige en una primera direccion (por ejemplo, una primera direccion 501 de
la FIG. 5A), una segunda cara (por ejemplo, la segunda cara 5002 de la FIG. 5A) que se dirige en una segunda
direccion (por ejemplo, una segunda direccion 502 de la FIG. 5A) opuesto a la primera direccion, y un primer
miembro lateral (por ejemplo, un primer miembro lateral 610 de la FIG. 6) que rodea al menos parcialmente un
espacio entre la primera cara y la segunda cara. La carcasa plegable puede incluir una segunda estructura de
carcasa (por ejemplo, una segunda estructura de carcasa 520 de la FIG. 5A) que tiene una tercera cara (por
ejemplo, una tercera cara 5003 de la FIG. 5A) que esta conectada a la estructura de bisagra y esta dirigida en una
tercera direccion (por ejemplo, una tercera direccion 503 de la FIG. 5A), una cuarta cara (por ejemplo, una cuarta
cara 5004 de la FIG. 5A) que se dirige en una cuarta direccion (por ejemplo, una cuarta direccién 504 de la FIG. 5A)
opuesto a la tercera direccion, y un segundo miembro lateral (por ejemplo, un segundo miembro lateral 620 de la
FIG. 6) que rodea, al menos en parte, un espacio entre la tercera cara y la cuarta cara, y que se pliega sobre la
estructura de bisagra en la primera estructura de carcasa. El primer miembro lateral puede proporcionar una primera
cara lateral (por ejemplo, una primera cara lateral 611 de la FIG. 6) y una segunda cara lateral (por ejemplo, una
segunda cara lateral 621 de la FIG. 6) que se dirigen de forma opuesta entre si, y una tercera cara lateral (por
ejemplo, una tercera cara lateral 631 de la FIG. 6) que es ortogonal a la primera cara lateral y esta dispuesta aparte
de la estructura de bisagra. El segundo miembro lateral puede proporcionar una cuarta cara lateral (por ejemplo, una
cuarta cara lateral 612 de la FIG. 6) que esta dirigida en la misma direccidon que la primera cara lateral, una quinta
cara lateral (por ejemplo, una quinta cara lateral 622 de la FIG. 6) que esta dirigida en la misma direccion que la
segunda cara lateral, y una sexta cara lateral (por ejemplo, una sexta cara lateral 632 de la FIG. 6) que se dirige en
la misma direccidon que la tercera cara lateral en el estado plegado. La primera cara se puede enfrentar a la tercera
cara en el estado plegado, y la tercera direccion puede ser la misma que la primera direcciéon en un estado
desplegado. El dispositivo electrénico puede incluir una pantalla flexible (por ejemplo, la pantalla 540 de la FIG. 5A)
que se extiende desde la primera cara hasta la tercera cara. El dispositivo electronico puede incluir un primer iman
(por ejemplo, un primer iman 550 de la FIG. 5A) que se dispone alrededor de la tercera cara lateral en la primera
estructura de carcasa. El dispositivo electronico puede incluir un segundo iman (por ejemplo, el segundo iman 560
de la FIG. 5A) cuyas polaridades son diferentes de las del primer iman y que esta dispuesto alrededor de la sexta
cara lateral en la segunda estructura de carcasa de forma que se enfrenta al primer iman en el estado plegado. El
dispositivo electronico incluye al menos una via eléctrica (por ejemplo, una via eléctrica 590 de la FIG. 5A o la
primera y segunda via eléctrica 791 y 792 de la FIG. 8B) que esta dispuesto en un rebaje (por ejemplo, un rebaje
553 de la FIG. 5A y un rebaje 801 de la FIG. 8B) formado en el primer iman.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, el dispositivo electronico ademas puede incluir una primera
bateria (por ejemplo, una primera bateria 781 de la FIG. 7) que se encuentra entre la primera cara y la segunda
cara. Cuando se ve por encima de la segunda cara, el primer iman (por ejemplo, el primer iman 751, 752 o0 753 de la
FIG. 7) puede estar dispuesto entre la tercera cara lateral y la primera bateria.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, el dispositivo electrénico ademas puede incluir una primera PCB
(por ejemplo, una primera PCB 771 de la FIG. 7) que esta dispuesta entre la primera cara y la segunda cara y esta
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dispuesta mas cerca de la primera cara lateral que de la segunda cara lateral, y una segunda PCB (por ejemplo, una
segunda PCB 772 de la FIG. 7) que se encuentra mas cerca de la segunda cara lateral que de la primera. Cuando
se ve por encima de la segunda cara, la primera bateria puede estar dispuesta entre la primera PCB y la segunda
PCB. La al menos una via eléctrica (por ejemplo, la primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792 de la
FIG. 7) conecta eléctricamente la primera PCB y la segunda PCB.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, el dispositivo electronico ademas puede incluir una segunda
bateria (por ejemplo, una segunda bateria 782 de la FIG. 7) que se encuentra entre la tercera cara y la cuarta cara.
Cuando se ve por encima de la segunda cara, el segundo iman puede estar dispuesto entre la sexta cara lateral y la
segunda bateria.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, el dispositivo electronico ademas puede incluir una tercera PCB
(por ejemplo, una tercera PCB 773 de la FIG. 7) que esta dispuesta entre la tercera cara y la cuarta cara y esta
dispuesta mas cerca de la cuarta cara lateral que de la quinta cara lateral, y una cuarta PCB (por ejemplo, una
cuarta PCB 774 de la FIG. 7) que esta dispuesta mas cerca de la quinta cara lateral que de la cuarta cara lateral.
Cuando se ve por encima de la cuarta cara, la segunda bateria puede estar dispuesta entre la tercera PCB y la
cuarta PCB.

De acuerdo con una realizacidon de la divulgacion, el primer miembro lateral puede incluir una primera parte
conductora (por ejemplo, una primera parte conductora A1 de la FIG. 6) y una segunda parte conductora (por
ejemplo, una segunda parte conductora A2 de la FIG. 6) que forman una parte de la segunda cara lateral, una
tercera parte conductora (por ejemplo, una tercera parte conductora A3 de la FIG. 6) que forma una parte de la
segunda cara lateral y una parte de la tercera cara lateral, una cuarta parte conductora (por ejemplo, una cuarta
parte conductora A4 de la FIG. 6) y una quinta parte conductora (por ejemplo, una quinta parte conductora A5 de la
FIG. 6) que forman una parte de la primera cara lateral, una sexta parte conductora (por ejemplo, una sexta parte
conductora A6 de la FIG. 6) que forma una parte de la primera cara lateral y una parte de la tercera cara lateral, una
primera parte aislante (por ejemplo, una primera parte aislante 641 de la FIG. 6) entre la primera parte conductora y
la segunda parte conductora, una segunda parte aislante (por ejemplo, una segunda parte aislante 642 de la FIG. 6)
entre la segunda parte conductora y la tercera parte conductora, una tercera parte aislante (por ejemplo, una tercera
parte aislante 643 de la FIG. 6) entre la cuarta parte conductora y la quinta parte conductora, una cuarta parte
aislante (por ejemplo, una cuarta parte aislante 644 de la FIG. 6) entre la quinta parte conductora y la sexta parte
conductora, y una quinta parte aislante (por ejemplo, una quinta parte aislante 645 de la FIG. 6) entre la tercera parte
conductora y la sexta parte conductora.

De acuerdo con una realizacidon de la divulgacion, el segundo miembro lateral puede incluir una séptima parte
conductora (por ejemplo, una séptima parte conductora A7 de la FIG. 6) y una octava parte conductora (por ejemplo,
una octava parte conductora A8 de la FIG. 6) que forman una parte de la quinta cara lateral, una novena parte
conductora (por ejemplo, una novena parte conductora A9 de la FIG. 6) que forma una parte de la quinta cara lateral
y una parte de la sexta cara lateral, una décima parte conductora (por ejemplo, una décima parte conductora A10 de
la FIG. 6) y una undécima parte conductora (por ejemplo, una undécima parte conductora A11 de la FIG. 6) que
forman una parte de la cuarta cara lateral, una duodécima parte conductora (por ejemplo, una duodécima parte
conductora A12 de la FIG. 6) que forma una parte de la cuarta cara lateral y una parte de la sexta cara lateral, una
sexta parte aislante (por ejemplo, una sexta parte aislante 646 de la FIG. 6) entre la séptima parte conductora y la
octava parte conductora, una séptima parte aislante (por ejemplo, una séptima parte aislante 647 de la FIG. 6) entre
la octava parte conductora y la novena parte conductora, una octava parte aislante (por ejemplo, una octava parte
aislante 648 de la FIG. 6) entre la décima parte conductora y la undécima parte conductora, una novena parte
aislante (por ejemplo, una novena parte aislante 649 de la FIG. 6) entre la undécima parte conductora y la
duodécima parte conductora, y una décima parte aislante (por ejemplo, una décima parte aislante 650 de la FIG. 6)
entre la novena parte conductora y la duodécima parte conductora. La primera parte aislante y la sexta parte
aislante, la segunda parte aislante y la séptima parte aislante, la tercera parte aislante y la octava parte aislante, la
cuarta parte aislante y la novena parte aislante, y la quinta parte aislante y la décima parte aislante pueden estar
sustancialmente alineadas en el estado plegado.

De acuerdo con la invencion, el dispositivo electrénico incluye una primera PCB (por ejemplo, una primera PCB 771
de la FIG. 7) que esta dispuesta entre la primera cara y la segunda cara y esta dispuesta mas cerca de la primera
cara lateral que de la segunda cara lateral, y una segunda PCB (por ejemplo, una segunda PCB 772 de la FIG. 7)
que se encuentra mas cerca de la segunda cara lateral que de la primera. La al menos una via eléctrica (por
ejemplo, la primera via eléctrica 791 y la segunda via eléctrica 792 de la FIG. 7) conecta eléctricamente la primera
PCB y la segunda PCB.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, la al menos una via eléctrica puede incluir un primer terminal (por
ejemplo, un primer terminal 7911 de la FIG. 8A) que esta conectado eléctricamente a la primera PCB, y un segundo
terminal (por ejemplo, un segundo terminal 7912 de la FIG. 8A) que esta conectado eléctricamente a la segunda
PCB. Cuando se ve por encima de la segunda cara, el segundo terminal puede estar dispuesto mas cerca de la
tercera cara lateral (por ejemplo, la tercera cara lateral 731 de la FIG. 7) que la estructura de bisagra.

De acuerdo con una realizacién de la divulgacion, el dispositivo electronico 300 puede incluir al menos un circuito de
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comunicacion inalambrica (por ejemplo, el circuito de comunicacion inalambrica 680 de la FIG. 6) que esta dispuesta
en la primera PCB (por ejemplo, la primera PCB 771 de la FIG. 7), esta conectado eléctricamente a la segunda parte
conductora (por ejemplo, la segunda parte conductora B2 de la FIG. 7) a través del al menos un via eléctrica, y esta
configurado para transmitir y/o recibir sefiales de una primera banda de frecuencia.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, la segunda PCB (por ejemplo, la segunda PCB 772 de la FIG. 8A)
puede estar conectado eléctricamente a una primera posicion (por ejemplo, una porcion proyectada 802a de la FIG.
8B) en la segunda parte conductora que esta mas cerca de la segunda parte aislante (por ejemplo, la segunda parte
aislante 742 de la FIG. 7) que incluye la primera parte aislante (por ejemplo, la primera parte aislante 741 de la FIG.
7).

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, el al menos un circuito de comunicacion inalambrica puede estar
conectado eléctricamente a la tercera parte conductora (por ejemplo, la tercera parte conductora B3 de la FIG. 8A) a
través de al menos una via eléctrica (por ejemplo, una primera via eléctrica 791 y una segunda via eléctrica 792 de
la FIG. 8A), y estar configurado para transmitir y/o recibir sefiales de una segunda banda de frecuencia.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, la segunda PCB (por ejemplo, la segunda PCB 772 de la FIG. 8A)
se puede conectar eléctricamente a una segunda posicion (por ejemplo, la porcion proyectada 803a, 803b o 803c)
en la tercera parte conductora que esta cerca de la segunda parte aislante (por ejemplo, la segunda parte aislante
742 de la FIG. 8A).

De acuerdo con una realizacién de la divulgacion, el primer iman puede estar dispuesto alrededor de una parte de la
tercera parte conductora (por ejemplo, la tercera parte conductora B3 de la FIG. 7) que forma la tercera cara lateral.

De acuerdo con una realizacién de la divulgacion, el primer iman puede estar dispuesto alrededor de una parte de la
sexta parte conductora (por ejemplo, la sexta parte conductora B6 de la FIG. 7) que forma la tercera cara lateral.

De acuerdo con una realizaciéon de la divulgacion, cuando se ve por encima de la segunda cara, el primer iman
puede solapar al menos parcialmente la pantalla.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, cuando se ve por encima de la cuarta cara, el segundo iman
puede solapar al menos parcialmente la pantalla.

De acuerdo con una realizaciéon de la divulgacion, una cara (por ejemplo, una cara 551 de la FIG. 5B) del primer
iman dirigido en la primera direccion puede ser diferente en forma de una cara (por ejemplo, una cara 561 de la FIG.
5B) del segundo iman dirigido en la tercera direccion.

De acuerdo con una realizacién de la divulgacion, la al menos una via eléctrica puede incluir un cable coaxial.

De acuerdo con una realizacion de la divulgacion, la al menos una via eléctrica puede incluir una placa de circuito
impreso flexible (FPCB) (por ejemplo, una via eléctrica 1091 de la FIG. 10A) que esta conectado eléctricamente a un
dispositivo de entrada de teclas (por ejemplo, un dispositivo de entrada de teclas 1090 de la FIG. 10A).

Si bien la divulgacion se ha mostrado y descrito con referencia a diversas realizaciones de la misma, los expertos en
la técnica entenderan que se pueden llevar a cabo diversos cambios en la forma y los detalles sin apartarse del
alcance de la divulgacion como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

Un dispositivo electrénico (20, 50, 60, 70, 101) que comprende:
una carcasa plegable (200) configurada para comprender:

una estructura de bisagra,

una primera estructura de carcasa (210, 510, 610, 710) que tiene una primera cara (2001, 5001) que esta
conectada a la estructura de bisagra y esta dirigida en una primera direccion (201, 501), una segunda cara
(2002, 5002) que esta dirigida en una segunda direccién opuesta a la primera direccion, y un primer miembro
lateral (211, 610) que rodea al menos parcialmente un espacio entre la primera cara y la segunda cara, y

una segunda estructura de carcasa (220, 520, 720) que tiene una tercera cara (2003, 5003) que esta
conectada a la estructura de bisagra y esta dirigida en una tercera direccion (203, 503), una cuarta cara
(2004) que esta dirigida en una cuarta direccion (204, 504) opuesta a la tercera direccion (203, 503), y un
segundo miembro lateral (221) que rodea al menos parcialmente un espacio entre la tercera cara (2003) y la
cuarta cara (2004, 5004), y que esta plegado sobre la estructura de bisagra en la primera estructura de
carcasa (210, 510),

en el que el primer miembro lateral (610) proporciona una primera cara lateral (200c, 611) y una segunda
cara lateral (200d, 621) que se dirigen de forma opuesta entre si, y una tercera cara lateral (500c, 631) que es
ortogonal a la primera cara lateral y esta dispuesta aparte de la estructura de bisagra,

en el que el segundo miembro lateral (221, 620) proporciona una cuarta cara lateral (612) que esta dirigida en
la misma direccion que la primera cara lateral, una quinta cara lateral (622) que esta dirigida en la misma
direccion que la segunda cara lateral, y una sexta cara lateral (632) que esta dirigida en la misma direccion
que la tercera cara lateral (500c, 631) en un estado plegado, y

en el que la primera cara se puede enfrentar a la tercera cara en el estado plegado, y la tercera direccion
puede ser la misma que la primera direccién en un estado desplegado;

una pantalla flexible (300) configurada para extenderse desde la primera cara hasta la tercera cara;

un primer iman (550, 751, 752, 753) dispuesto alrededor de la tercera cara lateral (500c, 631) en la primera
estructura de alojamiento (210, 510, 610;

un segundo iman (560, 761, 762, 763) cuyas polaridades son diferentes de las del primer iman y que esta
dispuesto alrededor de la sexta cara lateral en la segunda estructura de carcasa de forma que se enfrenta al
primer iman en el estado plegado.

al menos una via eléctrica (590, 791, 792) dispuesta en un rebaje (553, 801) formado entre el primer iman y
una primera bateria (781, 1081) dispuesta entre la primera cara y la segunda cara,

en el que, visto por encima de la segunda cara, el primer iman (550, 751, 752, 753) esta dispuesto entre la
tercera cara lateral y la primera bateria; caracterizado porque el dispositivo electrénico comprende ademas:

una primera placa de circuito impreso (451, 601, 711, 1071), PCB, dispuesta entre la primera cara y la
segunda cara y dispuesta mas cerca de la primera cara lateral que de la segunda cara lateral, y una
segunda PCB (452, 772) dispuesta mas cerca de la segunda cara lateral que de la primera cara lateral,

en la que cuando se ve por encima de la segunda cara, la primera bateria (781, 1081) esta dispuesta
entre la primera PCB y la segunda PCB, y

en la que la al menos una via eléctrica conecta eléctricamente la primera placa de circuito impreso y la
segunda.

2. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 1, que ademas comprende:

una segunda bateria (782) dispuesta entre la tercera cara y la cuarta cara,
en la que, cuando se ve por encima de la cuarta cara, el segundo iman puede estar dispuesto entre la sexta
cara lateral (632) y la segunda bateria.

3. El dispositivo electronico de la reivindicacion 2, que ademas comprende:

una tercera placa de circuito impreso (773), PCB, dispuesta entre la tercera cara y la cuarta cara y dispuesta
mas cerca de la cuarta cara lateral que de la quinta cara lateral, y una cuarta PCB dispuesta mas cerca de la
quinta cara lateral que de la cuarta cara lateral,

en la que, cuando se ve por encima de la cuarta cara, la segunda bateria puede esta dispuesta entre la
tercera PCB vy la cuarta PCB.

4. El dispositivo electronico de la reivindicacion 1, en el que el primer miembro lateral comprende:

una primera parte conductora (A1 y B1) y una segunda parte conductora (A2, B2) que forman parte de la
segunda cara lateral;

una tercera parte conductora (A3, B3) que forma una parte de la segunda cara lateral y una parte de la
tercera cara lateral;

una cuarta parte conductora (A4, B4) y una quinta parte conductora (A5 y B5) que forman parte de la primera
cara lateral;

una sexta parte conductora (A6, B6) que forma una parte de la primera cara lateral y una parte de la tercera
cara lateral;
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una primera parte aislante (641, 741) entre la primera parte conductora y la segunda parte conductora;
una segunda parte aislante (642, 742) entre la segunda parte conductora y la tercera parte conductora;
una tercera parte aislante (643, 743) entre la cuarta parte conductora y la quinta parte conductora;

una cuarta parte aislante (644, 744) entre la quinta parte conductora y la sexta parte conductora; y

una quinta parte aislante (645, 745) entre la tercera parte conductora y la sexta parte conductora.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 4,
en el que el segundo miembro lateral comprende:

una séptima parte conductora (A7, B7) y una octava parte conductora (A8 y B8) que forman parte de la
quinta cara lateral,

una novena parte conductora (A9, B9) que forma una parte de la quinta cara lateral y una parte de la
sexta cara lateral,

una décima parte conductora (A10, B10) y una undécima parte conductora (A11, B11) que forman parte
de la cuarta cara lateral,

una duodécima parte conductora (A12, B12) que forma una parte de la cuarta cara lateral y una parte de
la sexta cara lateral,

una sexta parte aislante (646, 646) entre la séptima parte conductora y la octava parte conductora,

una séptima parte aislante (647, 747) entre la octava parte conductora y la novena parte conductora,

una octava parte aislante (648, 748) entre la décima parte conductora y la undécima parte conductora,
una novena parte aislante (649) entre la onceava parte conductora y la duodécima parte conductora, y
una décima parte aislante (650, 750) entre la novena parte conductora y la duodécima parte conductora, y

en la que la primera parte aislante y la sexta parte aislante, la segunda parte aislante y la séptima parte
aislante, la tercera parte aislante y la octava parte aislante, la cuarta parte aislante y la novena parte aislante,
y la quinta parte aislante y la décima parte aislante pueden estar sustancialmente alineadas en el estado
plegado.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 4, que ademas comprende:

una primera placa de circuito impreso, PCB, dispuesta entre la primera cara y la segunda cara y dispuesta
mas cerca de la primera cara lateral que de la segunda cara lateral, y una segunda PCB dispuesta mas cerca
de la segunda cara lateral que de la primera cara lateral,

en el que la al menos una via eléctrica conecta eléctricamente la primera PCB y la segunda PCB.

El dispositivo electronico de la reivindicacion 6,

en el que la al menos una via eléctrica comprende un primer terminal (7911) que esta conectado
eléctricamente a la primera PCB, y un segundo terminal que esta conectado eléctricamente a la segunda
PCB, y

en el que, visto por encima de la segunda cara, el segundo terminal esta dispuesto mas cerca de la tercera
cara lateral que la estructura de bisagra.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 6, que comprende ademas al menos un circuito de comunicacion
inaldmbrica (192, 680) dispuesto en la primera PCB, conectado eléctricamente a la segunda parte conductora a
través de la al menos una via eléctrica, y configurado para transmitir y/o recibir sefiales de una primera banda de
frecuencia.

El dispositivo electronico de la reivindicacion 8, en el que la segunda PCB esta conectada eléctricamente a una
primera posicion (802a) en la segunda parte conductora que esta mas cerca de la segunda parte aislante que la
primera parte aislante.

El dispositivo electronico de la reivindicaciéon 8, en el que el al menos un circuito de comunicacién inalambrica
esta conectado eléctricamente a la tercera parte conductora a través de la al menos una via eléctrica, y esta
configurado para transmitir y/o recibir sefiales de una segunda banda de frecuencia.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 10, en el que la segunda PCB esta conectada eléctricamente a una
segunda posicion de la tercera parte conductora que esta cerca de la segunda parte aislante.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 4, en el que el primer iman esta dispuesto alrededor de una parte
(A32) de la tercera parte conductora que forma la tercera cara lateral.

El dispositivo electrénico de la reivindicacion 4, en el que el primer iman esta dispuesto alrededor de una parte
(A61) de la sexta parte conductora que forma la tercera cara lateral.
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